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1. VĠEOBECN£ INFORMACE 

Toto zaŚ²zen² je urļeno pro pouģit² v laboratoŚ²ch pro prov§dŊn² chromatografickĨch metod 
(preparativn² HPLC). Kompaktn² syst®m obsahuje UV-VIS detektor, preparativn² gradientn² 
ļerpadlo, automatickĨ n§stŚikovĨ ventil a sbŊraļ frakc². 

1.1. Funkce vĨrobku 

PŚ²stroj umoģŔuje sbŊr vzorkŢ vyt®kaj²c² kapaliny z detektoru, kter§ je pŚiv§dŊna ļerpadlem, 
mŊŚen² absorbance svŊtla aģ pŚi ļtyŚech vlnovĨch d®lk§ch najednou nebo skenov§n² skrz cel® 
spektrum. Vzorek je sb²r§n do souboru zkumavek. SbŊr vzorku prob²h§ na z§kladŊ zvolen®ho 
reģimu sbŊru. Na pohybliv®m rameni je um²stŊn elektromagnetickĨ ventil, kterĨ pŚep²n§  
mezi sbŊrem ļ§sti kapaliny se vzorkem do zkumavek, nebo odv§d² nepotŚebnou ļ§st kapaliny do 
odpadu. SamostatnĨ sbŊr mŢģe prob²hat v ļasov®m reģimu, kdy se sb²r§ vġe, nebo na z§kladŊ 
sign§lu z pŚipojen®ho zaŚ²zen². PŚ²stroj je moģno ovl§dat zabudovanĨm poļ²taļem s dotykovou 
obrazovkou. Dle verze mŢģe bĨt vybaven jedn²m ze tŚ² detektorŢ s vlnovou d®lkou 200-
400/600/800 nm. Jako zdroj svŊtla je pouģita deuteriov§ lampa kombinovan§ s halogenovou 
vĨbojkou. Je opatŚen jedn²m ze dvou typŢ ļerpadel s prŢtokem do 50 nebo 250 ml/min. Ļerpadlo 
je dvojļinn® s dvŊma ļerpac²mi bloky, kter® jsou zapojeny paralelnŊ. ObŊ pracovn² hlavy jsou 
osazeny sac²m a vĨtlaļnĨm ventilkem. PlynulĨ tok mobiln² f§ze je zajiġtŊn vhodnĨm tvarov§n²m 
pohonnĨch vaļek, pomoc² kterĨch je dosaģen rovnomŊrnĨ pohyb keramickĨch p²stŢ ļerpaj²c²ch 
v protitlaku a z§roveŔ precizn²m Ś²zen²m ot§ļen² motoru. Ļerpadlo pracuje v syst®mu jako 
izokratick® a gradientn². Gradientn² ventil je standardnŊ ġestikan§lovĨ.  
 

1.2. Vyr§bŊn® verze 

ECS28 P ï Kompaktn² preparativn² syst®m 250 ml/min, 800 nm Kat. ļ.: ECS28P0X 

ECS54 P ï Kompaktn² preparativn² syst®m 50 ml/min, 400 nm Kat. ļ.: ECS54P0X 

VĨchoz² typ rackŢ: 

Rack pro 24 ks zkumavek OD 20 mm, objem 40 ml  Kat. ļ.: AFAR040X 

K pŚ²stroji je moģn® dokoupit dalġ² typy rackŢ:  

Rack pro 36 ks zkumavek OD 16 mm, objem 21 ml Kat. ļ.: AFAR021X 

Rack pro 48 ks zkumavek OD 12 mm, objem 8 ml Kat. ļ.: AFAR008X 

Rack pro 20 ks vialek OD 27,5 mm, objem 60 ml Kat. ļ.: AFAUV000 

Rack pro 12 ks trychtĨŚkŢ, 30 mm Kat. ļ.: AFARF120 

1.3. PŚ²sluġenstv² 

ZĆKLADNĉ PřĉSLUĠENSTVĉ 

P/N Mn. Obr. Popis  

EKAB- 011  1 

 

ĠŔŢra s²Šov§ 10A ï 250V 2m EU 
(typ certifikovan®ho kabelu se vkl§d§ dle objedn§vky) 

EKAB- 031  1 

 

ĠŔŢra s²Šov§ 10A ï 250V 2m US/CAN 
(typ certifikovan®ho kabelu se vkl§d§ dle objedn§vky) 
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P/N Mn. Obr. Popis  

EKAB- 060  1 

 

ĠŔŢra s²Šov§ 10A ï 250V 2m UK 
(typ certifikovan®ho kabelu se vkl§d§ dle objedn§vky) 

23986 000  1 

 

Pojistka trubiļkov§ T ï 6,3A/250V, CSA 
(hlavn² pojistka pŚ²stroje; do sdruģen® z§suvky nap§jen² s hlavn²m vyp²naļem 
a hlavn² pojistkou) 

EKAB- 041 1 

 

LAN kabel 3 m 
(do konektoru ETHERNET) 

ECS90110  1 
 
Stylus pro dotykovĨ displej 
(pro ovl§dan² displeje pŚ²stroje) 

AFAR040X 2 

 

Rack pro 24 zkumavek, OD 20 mm, objem 40 ml 

AFAJ0080  1 

 

Jehla OD 1/16ñ, ID 1 mm, L=57 mm nerez 
(pro AFAR008X, n§hradn² jehla pŚi vĨmŊnŊ typu rackŢ) 

 

AFAT0400  1 

 

Zkumavka 40 ml, OD 20 mm, L 180 mm s kulatĨm dnem  
(balen² 50ks; pro AFAR040X)  

ANA95000 1 

 

Kyveta testovac² v drģ§ku ZK04L 
(pro testov§n² provozu detektoru a kyvet) 

414321950  6 

 

Reagenļn² l§hev GL45 se ġroub. uz§vŊrem 2000 mL 

ACE98001 6 

 

Hadiļka pŚ²vodn² 3/16ñ 2000 mm s filtrem 20 ɛm a v²ļkem 
(hadiļka FEP, ID=1/18ñ, objem=3078 ÕL pouze hadiļka, 2x ġroub prŢchoz² 
3/16ñ PEEK, 5/16ñ-24, PP v²ļko na z§sobn²k GL45 s PA z§tkou s otvory  
pro hadiļky, PE filtr 20 ɛm No-Met s redukc² UNF 5/16ñ, 2x prsten (ferulka) 
3/16ñ Tefzel, sada oznaļen² 2x4ks) 

PN000080 1 

 

Hadiļka odpadn² s adapt®rem 3/32ñ 
(hadiļka silikonov§ 1 m, adapt®r Male Luer 3/32ñ Barb; (z by-pass ventilu  
do odpadn²ho syst®mu)) 

ECS9008 0 1 

 

Souprava odpad kompaktn² syst®m 
(Odpad dlouhĨ ï hadiļka silikonov§ ID 0,25ñ x OD 0,375ñ, konektor L ıñ 
Qosina) 

ECS90100  1 

 

Souprava pro zadn² oplach p²stu kompaktn² syst®m 
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P/N Mn. Obr. Popis  

58606000  1 

 

Reagenļn² l§hev GL45 se ġroub.uz§vŊrem 1000mL 
(vyuģit² pŚi zadn²m oplachu p²stŢ) 

ECS90090  1 

 

Sada drģ§ku kolon kompaktn² syst®m 
(drģ§k tyļe, tyļ k uchycen² klemy, dvojit§ svorka kŚ²ģov§, laboratorn² klema 
pro kompaktn² syst®m, 5 ks ġroub M4x10 Torx s pŢlkulatou hlavou A2) 

AVVSL2KC 1 

 

Smyļka 2 ml, UW typ, 1/16ñ s matiļkami a ferulkami 

 

ECS90170 1 

 

Kapil§ra d§vkovaļ-kolona PEEK 1/16ñ 1 m, 1,00mm s fitinkami 
LUER LOCK 
(moģnost pouģit² m²sto nerezovĨch kapil§r)  

ECS90180 1 

 

Kapil§ra kolona-detektor PEEK 1/16ñ 0.6 m, 1,00mm s fitinkami 
LUER LOCK 
(moģnost pouģit² m²sto nerezovĨch kapil§r) 

00000201  1 

 

Spojka 1/16" nerez, UNF 10-32 
(moģnost vyuģit² nam²sto kolony) 

YY007000  1 

 

StŚ²kaļka LUER 50ml, plast 
(pro n§stŚik do smyļky 10 ml) 

YY005000  1 

 

StŚ²kaļka LUER 10ml, plast 
(pro n§stŚik do smyļky 2 ml) 

1832900 0 1 

 

Ġroubov§k TORX TX10 S2 FESTA 
(pŚi vĨmŊnŊ halogenov® vĨbojky) 

18331000  1 

 

Ġroubov§k TORX TX20 S2 FESTA 
(pro mont§ģ drģ§ku kolony a upevnŊn² tyļe kolony; mont§ģ hlav pŚi vĨmŊnŊ 
tŊsnŊn²) 

E1132890  1 
 
Kl²ļ stranovĨ OK 1/4" ï 5/16" 
(pro kovov® prŢchoz² ġrouby na kapil§r§ch; mont§ģ drģ§kŢ ventilkŢ) 

990395  1 
 
Kl²ļ stranovĨ 3/8" ï 7/16" 
(uvolnŊn² kapil§ry bŊhem vĨmŊny zpŊtnĨch ventilkŢ) 

99038300  1 
 
Kl²ļ stranovĨ OK 8-10 
(uvolnŊn² matek pŚi vĨmŊnŊ ucp§vek, zpŊtnĨch ventilkŢ, o-krouģku nebo jehly) 

99040 300  1 
 
Kl²ļ stranovĨ OK 5,5 ï 7 
(pŚi mont§ģi halogenov® vĨbojky) 

990397 1 

 

Kl²ļ imbusovĨ 7/64ñ 

(pro mont§ģ d§vkovac²ho ventilu) 
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P/N Mn. Obr. Popis  

DOC00004 1 

 

Flash disk s uģivatelskĨm manu§lem 

DOC00002 1 - VĨrobn² protokol 

DOC00006 1 - PrŢvodce rychlĨm startem 

Preparativn² kyveta v drģ§ku PLCC 07 L (P/N 25L0000X) je dod§v§na s pŚ²strojem. 
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2. ZĆKLADNĉ INSTRUKCE PRO POUĢĉVĆNĉ  

Pozor:  Poku d je j ednotka p ouģita zpŢsobem nespecifikovanĨm vĨrobcem,  tak 
mŢģe bĨt ochrana posk ytovan§ jednotkou naruġena! 

Pozor :  Jednotka nesm² bĨt pouģ²v§na, pokud doch§z² k ¼niku kapaliny. 
Pozor:  Nenahrazujte s²ŠovĨ kabel nespr§vnŊ dimenzovanĨmi kabely. 
Pozor :  NeumisŠujte jedn otku tak, a by bylo obt²ģn® odpojit nap§jec² kabel. 
Pozor:  Nedemontujte kryt pŚ²stroje. Pro ¼drģbu nebo serv is to nen² nutn®.  
Pozor:  Ļerpadlo je z vĨroby ļi po servise naplnŊno isopr opanolem.  
Pozor:  PŚi pouģ²v§n² pufrŢ nebo jinĨch krystalizuj²c²ch l§tek v mobiln²ch f§z²ch 

mus² bĨt prov§dŊn zadn² oplach p²stŢ. Po ukonļen² pr§ce je nutn® 
propl§chnout celĨ syst®m ļistou mobiln² f§z² bez pufrŢ.  

Pozor:  UV z§Śen² je ġkodliv® pro oļi. BŊhem bŊģn®ho provozu detektoru je UV 
z§Śen² dokonale odst²nŊn®. BŊhem vĨmŊny kyvety s e nikdy ned²vejte  
do prostoru pro kyvet u. Vģdy osaŅte prostor p ro kyvetu alespoŔ testovac² 
kyvet ou.  Fyzick§ vĨmŊna deute riov® vĨbojky mus² bĨt prov§dŊna  
pŚi odpojen®m nap§jec²m kabelu. 

Pozor:  Pohled na obrazovku pŚ²liġ bl²zko po delġ² dobu mŢģe zhorġit v§ġ zrak. 
Nechte oļi odpoļinout d®le neģ 5 minut n ebo zamŊŚujte na objekty v d§lce 
kaģdou 1 hodinu  pouģ²v§n² pŚ²stro je. 

Pozor:  PŚi man ipul aci s  displej em pŚ²stroje nepo uģ²vejte ostr® pŚedmŊty , moh lo  
by doj²t k jeho poġkozen².  

Pozor:  Pokud produkt vyd§v§ neobvykl® zvuky, p§livĨ z§pach nebo kouŚ, odpojte 
nap§jec² kabel a okamģitŊ kontaktujte z§kaznickĨ servis.  

Pozor:  ZaŚ²zen² sm² bĨt uģ²v§no pouze v  soul adu s bezpeļnostn²mi opatŚen²mi pŚi 
pr§ci s kapalinami. Informace o  bezpeļnostn²ch opatŚen²ch pŚi pr§ci  
s kapalinami nalezn ete v bezpeļnostn²ch listech pro jedn otliv® kapal iny.  

Bezpeļnostn² symboly na pŚ²stroji  

 

UV z§Śen² je nebezpeļn® pro Vaġe oļi. Pokud je instalov§na kyveta  
do pŚ²stroje, UV z§Śen² je dokonale odst²nŊno. V pŚ²padŊ jak®koli 
manipulace s  kyvetou je velmi dŢleģit® chr§nit oļi brĨlemi 
absorbuj²c²mi UV z§Śen².  

 

Pozor elektrick® zaŚ²zen²! Odpojte nap§jec² kabel  pŚed ¼drģbou 
pŚ²stroje. 

 

Elektrick® zaŚ²zen²! Odpojte nap§jec² kabel pŚed ¼drģbou pŚ²stroje. 
PŚeļtŊte si n§vod pŚed vĨmŊnou pojistky! 
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3. POPIS 

POHLED ZEPřEDU 

 

Kompaktn² preparativn² syst®m ï souhrnnĨ obr§zek 
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ĻĆST S PC DISPLEJEM 

 

ļ. Popis  

1 PŚedn² vyp²naļ. 

2 PC displej. 

3 USB konektor.  
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ĻĆST SE SBŉRAĻEM FRAKCĉ 

 
 

ļ. Popis  

4 Jehla dŊliļe frakc². 

5 Prostor pro vloģen² rackŢ (Rack A je vpravo). 

6 Vyj²mateln® racky se zkumavkami. 

7 SmyļkovĨ ventil. 
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ĻĆST S GRADIENTNĉM PREPARATIVNĉM ĻERPADLEM A GRADIENTNĉM VENTILEM 

 
 

ļ. Popis 

8 Proplachovac²/odvzduġŔovac² (obtokovĨ/by-pass) ventil. 

9 PŚipojen² pro vĨstupn² kapil§ru (vĨstup ļerpadla). 

10 Kan§ly pro pŚipojen² hadic ke gradientn²mu ventilu. 

11 Prostor pro prot§hnut² hadiļek do drģ§ku hadiļek ze z§sobn²ch l§hv². 

12 Proplachovac² a ļerpac² hlava ļerpadla. 

13 Senzor ¼niku kapaliny. 

14 PŚipojen² pro vstupn² hadiļku (s§n² ļerpadla). 

15 NouzovĨ odtokovĨ kan§l s kuģelem pro pŚipojen² spojky odpadn²ho syst®mu. 

16 VĨstup gradientn²ho ventilu. 
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POHLED ZEZADU 

   
 

ļ. Popis  

17 Sdruģen§ z§suvka nap§jen² s hlavn²m vyp²naļem a hlavn² pojistkou pŚ²stroje. 

18 Konektor RS232. 

19 Konektor VGA. 

20 Konektor USB. 

21 Konektor HDMI. 

22 Konektory Ethernet/LAN. 
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POHLED ZE STRANY 

 

ļ. Popis  

23 Vstup do kolony. 

24 Kolona. 

25 Svorka kŚ²ģov§ na laboratorn² klemŊ. 

26 Vstup do sbŊraļe frakc² z detektoru. 

27 VĨstup ze sbŊraļe frakc² do odpadn² hadiļky. 

28 VĨstup z kolony. 

29 SmyļkovĨ ventil. 

30 Smyļka 10 ml (voliteln§ 2 ml, viz 1.3) 

31 Tyļ pro uchycen² klemy. 

32 Laboratorn² klema. 

33 VĨstup detektoru. 

34 Drģ§k tyļe. 

35 Vstup detektoru. 

36 Odpadn² hadiļky. 
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4. INSTALA CE 

4.1. Um²stŊn² pŚ²stroje  

Um²stŊte jednotku na m²sto, kter® vyhovuje n§sleduj²c²m podm²nk§m: 

¶ Horizont§ln² plocha. 

¶ Ponechte alespoŔ 10 cm voln®ho m²sta za zadn² ļ§st² syst®mu. 

¶ Um²stŊte jednotku mimo dosah zaŚ²zen² generuj²c²ch siln® magnetick® pole. 

¶ ZaŚ²zen² je urļeno k pouģit² v laboratorn²m prostŚed² - viz Technick® parametry - 
podm²nky provozn²ho prostŚed². 

 

4.2.  PŚipojen² vstupn²ch hadiļek  

 

PŚ²vodn² hadiļka s filtrem (ACE98001)  se 

vloģ² do reagenļn² l§hve a zaġroubuje se 
v²ļkem. Hadiļka je oznaļen§ pomoc² 
barevn®ho znaļkovac²ho klipu. Vġe je 
souļ§st² pŚ²sluġenstv². StejnĨ postup je  
i u vġech dalġ²ch pŚ²vodn²ch hadiļek. OpaļnĨ 
konec hadiļek se provl®kne kovovĨm U-
profilem z boku pŚ²stroje a skrz postrann² 
otvor se prot§hnou hadiļky do pŚ²strojov® 
ļ§sti, ve kter® je um²stŊn gradientn² ventil. 

  

 
 
 
Odstran² se z§tky 
kan§lŢ a pŚiġroubuj² se 
jednotliv® hadiļky  
do pŚ²sluġnĨch kan§lŢ. 
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4.3. Mont§ģ drģ§ku kolo ny 

 
 

1- Laboratorn² klema, 2- Ġroub TX M4x20 (5 ks), 3- Drģ§k kolony, 4- Svorka kŚ²ģov§, 5- Tyļ pro uchycen² 
klemy 

Pozn§mka: Veġker® pouģ²van® souļ§stky jsou souļ§st² pŚ²sluġenstv². 

 

  

Drģ§k kolony se pouģ²v§ k pŚichycen² 
vnŊjġ² kolony k boku kompaktn²ho 
syst®mu. 

Drģ§k se pŚiġroubuje ġroubov§kem 
TX20 k boļn² stranŊ U-profilu pomoc² 
dvou ġroubŢ TX M4x20. 

 

  

Do drģ§ku se zasune tyļ klemy, kter§ se 
opŊt upevn² v drģ§ku pomoc² tŚ² ġroubŢ 
TX M4x20 a ġroubov§ku TX20. 
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Na uchycenou tyļ se pŚichyt² pomoc² 
ġroubu kŚ²ģov§ svorka. Do svorky se 
pot® upevn² laboratorn² klema. 

 

  

 

 

 

4.4. Inst alace kolony  

  

Do klemy se pŚipevn² kolona, kter§ 
nen² souļ§st² pŚ²sluġenstv². 

 

  

Z inletu kolony se vyġroubuje z§slepka 
a nam²sto n² se naġroubuje nerezov§ 
kapil§ra OD 1/16" x ID 1 mm, L=1m 
(S6099300 ) s ruļn²m PEEK ġroubem 

1/16" UNF 10-32 (00000121 ), kter§ 

vych§z² ze smyļkov®ho ventilu. 
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ObdobnĨ postupu je i u z§slepky 
z vĨstupu kolony. PEEK kapil§ra OD 
1/16" x ID 1mm, L=0,6 m (S6099400 ) 

s ruļn²m PEEK ġroubem 1/16" UNF 
10-32 (00000 121 ).  

4.5. PŚipojen² jehly  sbŊraļe  

Podle zvolen® varianty racku se nainstaluje pŚ²sluġn§ jehla, kter§ je souļ§st² pŚ²sluġenstv². 

P/N Typ racku  PŚ²sluġn§ jehla Obr§zek 

AFAR021X Rack pro 24 ks zkumavek OD 20 
mm, objem 40 ml (vĨchoz²) 

 

Rack pro 36 ks zkumavek OD 16 
mm, objem 21 ml  

 

Rack pro 20 ks vialek OD 27,5 
mm, objem 60 ml 

 

Rack pro 12 ks trychtĨŚkŢ, 30 mm 

Jehla OD 1/8ñ, ID 2,1 mm, 
L=57 mm (AFAJ0400 ) s 

prŢchoz²m ġroubem 1/8ñ 
PEEK (00000 450 ) 

a prstenem 1/8ñ KEL-F 
(00000470 ) 

 

AFAR008X Rack pro 48 ks zkumavek OD 
12 mm, objem 8 ml 

Jehla OD 1/16ñ, ID 1 mm, 
L=57 mm (AFAJ0080 ) s 

prŢchoz²m ġroubem 1/16ñ 
PPS (J0055 070) 

a prstenem 1/16ñ TefzelTM 
(J0000041 )  
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4.6. Zadn² oplach p²stŢ 

Pozor:  PŚi pouģ²v§n² pufrŢ nebo jinĨch krystalizuj²c²ch l§tek v mobiln²ch f§z²ch 
mus² bĨt prov§dŊn zadn² oplach p²stŢ. 

KaģdĨ ļerpac² blok (levĨ a pravĨ) m§ dvŊ hlavy - ļerpac² a proplachovac². Ļerpac² hlavy jsou 
d§le od pŚ²stroje. Proplachovac² hlavy maj² v horn² a doln² ļ§sti otvor s kuģelem LUER, do kterĨch 
pŚipoj²me soupravu pro zadn² oplach p²stu. ObŊ hlavy jsou opatŚeny tŊsnŊn²m (ucp§vkou p²stu) 
a pŚi pr§ci s pufrovanĨmi roztoky hroz², ģe krystalky pufru ulpŊn® na p²stu poġkod² ucp§vku 
a ļerpadlo zaļne podt®kat. 

SET PRO ZADNĉ OPLACH  

 
1. Vstupn² ļ§st; 1a. Luer kuģel pro napojen² na proplachovac² hlavu; 1b. Regul§tor prŢtoku; 1c. V²ļko GL45 
se z§tkou; 1d. Luer kuģel pro napojen² stŚ²kaļky; 2. Spojka proplachovac²ch hlav; 3. VĨstup do odpadn²ho 

syst®mu; 4. StŚ²kaļka 50ml 

4.6.1. Jednoduch® ruļn² pouģit² 

Propoj² se obŊ Proplachovac ² hlavy do s®rie za pouģit² hadiļek a LUER adapt®rŢ. Nat§hne 
se do stŚ²kaļky HPLC voda (nebo mobiln² f§ze, kter§ pufry rozpouġt²) a propl§chnou se j² hlavy 
(regul§tor prŢtoku mus² bĨt otevŚenĨ). Proplachovac² hlavy jsou nyn² napuġtŊny roztokem, kterĨ 
zezadu omĨv§ p²sty. Nyn² se jednou za ļas v prŢbŊhu pr§ce s ļerpadlem protlaļ² trocha kapaliny 
oplachovac²m syst®mem (cca 1x za hodinu 5 ml). 
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4.6.2. Auto matickĨ op lach  

Propoj² se obŊ oplach ovac² hlavy  do s®rie za pouģit² hadiļek a LUER adapt®rŢ. Vloģ² se 
hadiļka s nasazenĨm regul§torem prŢtoku do n§doby s HPLC vodou (nebo mobiln² f§zi, kter§ 
pufry rozpouġt²). Uvoln² se regul§tor prŢtoku a natlaļ² se do syst®mu kapalina pomoc² plastov® 
stŚ²kaļky (levĨ obr§zek). ZavŚe se regul§tor prŢtoku, odpoj² se stŚ²kaļka a um²st² se konec hadiļky 
do odpadn² n§doby. Po uvolnŊn² regul§toru prŢtoku kapalina proud² syst®mem samosp§dem 
(pravĨ obr§zek). Nastav² se regul§tor prŢtoku tak, aby na konci hadiļky odkap§valo cca 5-10 
kapek za minutu. 

 
 

4.7. Sestaven² odpadn²ho syst®mu 

Odpadn² kapaliny kompaktn²ho syst®mu jsou odv§dŊny ze tŚ² ļ§st² ï ze smyļky (n§stŚik a 
promĨv§n² smyļky), gradientn²ho ļerpadla a sbŊraļe frakc², popŚ²padŊ jeġtŊ  
z oplachovac²ho/odvzduġŔovac²ho (obtokov®ho/by-pass) ventilu do spoleļn® odpadn² hadiļky, 
kter§ n§slednŊ vede do odpadn² n§doby. V bl²zkosti ļerpac²ho bloku je um²stŊn senzor ¼niku 
kapaliny (viz.4.7.1) Unikaj²c² kapalina z kyvety je zachyt§v§na do korĨtka um²stŊn®ho v prostoru 
pod kyvetou a vyt®k§ ven z pŚ²stroje. 

 

 
1- Konektor L, 2- Hadiļka, 3- Hadiļka, 4- Hadice s I a Y konektor 
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Hadiļky ļ. 2 a 4 vznikly odstŚihnut²m 
dle potŚeby z konce hadiļky ļ. 3 tak, 
aby konektor Y d²lu 3 byl um²stŊn 
pod ¼rovn² pracovn² plochy 
minim§lnŊ 10 cm. T²m se zamez² 
hromadŊn² kapaliny v hadiļk§ch. 
ObŊ dvŊ hadiļky se pŚipevn²  
na konektor Y. Kratġ² hadiļka se  

  

spoj² s konektorem ļ.1, kterĨ sv²r§ 
s pracovn² deskou 90Á a je zastrļen 
do nouzov®ho odtokov®ho kan§lu 
ļerpadla vodorovnŊ s pracovn² 
plochou. Delġ² hadiļka slouģ²  
pro odpadn² hadiļku ze smyļkov®ho 
ventilu a ze sbŊraļe rakc², kter§ je 
protaģena postrann²m U-profilem 
pŚ²stroje. 

 

Pozor:   Konekt or Y d²lu 3 um²stŊte minim§lnŊ 10 cm pod ¼rovn² pracovn² plochy . 

4.7.1. Leakage  (Đnik kapaliny)  

Senzor ¼niku kapaliny je tvoŚen referenļn²m a mŊrnĨm ļidlem. Je-li mŊrn® ļidlo ponoŚeno  

v kapalinŊ, tak senzor vyd§ sign§l. Na Contr ol Screen  (kontroln² obrazovce) a ve stavov®m Ś§dku 

se objev² hl§ġen²:ñ Paused, pu mp leakag eñ (Pozastaveno, ¼nik kapaliny v prostoru ļerpadla, 
sbŊraļe nebo detektoru) - dojde k pozastaven² metody. Pokud dojde k ¼niku kapaliny, je tŚeba 
prvn² odstranit ¼nik kapaliny, n§slednŊ vysuġit prostor odtoku kapaliny a obzvl§ġtŊ mŊrn® ļidlo 
senzoru. Po vysuġen² ļidla je tŚeba poļkat alespoŔ 1 minutu, pak by mŊlo zmizet hl§ġen² o chybŊ 

na pozad² Cont rol Screen  a ve stavov®m Ś§dku. Chyba bude odstranŊna aģ po opŊtovn®m 
spuġtŊn² ļerpadla. Z§znam o chybŊ se zobraz² v poloģce Menu/Main/Control/Status. 

4.8. PŚipojen² na s²Šov® napŊt² 

 

Do pŚ²strojov® z§suvky na zadn²m panelu se zasune s²ŠovĨ kabel. 
Vedle s²Šov®ho kabelu je um²stŊn hlavn² vyp²naļ pŚ²vodu nap§jen². 
Zapne se aģ po celkov®m nainstalov§n² syst®mu. 

 

4.9. Zapnut² a vypnut² pŚ²stroj e 

4.9.1. Zapnut² pŚ²stroje 

 Vyp²naļem na zadn²m panelu se pŚipoj² pŚ²stroj k s²Šov®mu napŊt² (230 V, 50 Hz), d§le se 
pak zap²n§ pŚ²stroj tlaļ²tkem na pŚedn²m panelu, kter® sv²t² ļervenŊ, je-li zdroj nap§jen² vypnut a 
zelenŊ, je-li zapnut. Pokud dojde k pŚeruġen² pŚ²vodu nap§jen², tak si zdroj pamatuje posledn² stav 



ECSXX P KOMPAKTNĉ PREPARATIVNĉ SYST£M 

25 / 85 

tohoto vyp²naļe a pŚi obnoven² pŚ²vodu nap§jen² je obnoven posledn² stav. Rozsv²t² se obrazovka  
a syst®m automaticky pŚejde do menu. 

 

Pozor :  Po zapnut² pŚ²stroje je  nutn® vyļkat pŚibliģnŊ 15-30 min  pŚed spuġtŊn²m 
analĨzy, aby byla l ampa detek toru dostateļnŊ zahŚ§t§ (za ¼ļelem 
stabilizace  sign§lu). PŚi neproveden² mŢģe doj²t k chybn®mu proveden² 
analĨzy. 

Pozor : Doporuļuje se prov®st zabŊhnut² a ust§len² gradien tn²ho ļerpadla  
pŚed zapoļet²m analĨz nebo po delġ² odst§vce pŚ²stroje pŚi 100 ml/min  tlaku 
5-10 MPa pŚibliģnŊ 30 min.  

Pozor : Doporuļuje se sp ustit gradientn² ļerpadlo tak® s nastaven²m koncentr ace 
25 % pro kaģdĨ ventil pŚibliģnŊ po dobu  10 min.  

4.9.2. Vypnut² pŚ²stroje  

PŚ²stroj se standardnŊ vyp²n§ stisknut²m tlaļ²tka Qui t  v Main m enu . V pŚ²padŊ, ģe pŚ²stroj 
bude vypnutĨ tlaļ²tkem na pŚedn²m panelu, neuloģen® zmŊny v syst®mu nebudou zachov§ny a 
mŢģe doj²t ke ztr§tŊ dat analĨzy. 

4.10. Z§kladn² ovl§d§n² displeje a kl§vesnice  

PŚ²stroj obsahuje zabudovanĨ PC a je ovl§d§n dotykovŊ pŚes displej. Menu je v anglick®m 
jazyce. 

4.10.1. Ovl§d§n² kl§vesnice 

Kl§vesnice je souļ§st² dotykov®ho PC displeje. SvŊtle ġedŊ zbarven§ tlaļ²tka jsou 
disablovan§ (nedostupn§). 

KEYBOARD  
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OBRAZOVKA KEYBOARD  

Hodnota/Symbol  VĨznam 

Aa PŚep²n§n² na kl§vesnici mezi velkĨmi a malĨmi 
p²smeny. 

1I* PŚechod na kl§vesnici s ļ²sly a znaky. 

Bksp (ZpŊt) Odstran² se znaky za kurzorem. 

Enter (Potvrdit) Potvrzen². 

Del (Smazat) Odstran² se znaky pŚed kurzorem. 

<< /  PŚesouv§n² dopŚedu/dozadu kurzoru mezi 
jednotlivĨmi znaky. 

Clear (Vyļistit) Odstran² se veġker® znaky z Ś§dku. 

Ok (Souhlas) Uloģ² se n§zev/pozn§mka a zavŚe se 
obrazovka s kl§vesnic². 

Cancel (Zruġit) Ukonļ² se akce a zavŚe se obrazovka 
s kl§vesnic². 

4.10.2. StavovĨ Ś§dek 

Ve stavov®m Ś§dku se nach§z² tlaļ²tka na z§kladn² ovl§d§n². Zobrazuje se zde aktu§ln² stav 
syst®mu a informace ohlednŊ testovac² metody. StavovĨ Ś§dek je zobrazen ve spodn² ļ§sti 
displeje. 

STAVOVħ řĆDEK 

  

OVLĆDĆNĉ STAVOV£HO řĆDKU 

Hodno ta / Symbol  VĨznam 

 

Tlaļ²tko RUN. Slouģ² prim§rnŊ ke spuġtŊn² 
metody k pŚechodu do pracovn²ho reģimu 

WAIT FOR A LOA D a RUN).   

 

Tlaļ²tko PAUSE. Slouģ² prim§rnŊ 
k pozastaven² metody (k pŚechodu  

do pracovn²ho reģimu PAUSE). 

 
Tlaļ²tko STOP. Slouģ² k pŚechodu  

do pracovn²ho reģimu PAUSE a POST RUN. 

XX: 
Pracovn² reģim, ve kter®m se aktu§lnŊ 
nach§z² syst®m (viz. 7). 

OFF/ON 
Oznaļuje stav ļerpadla. Stav OFF znaļ²,  

ģe ļerpadlo neļerp§. Stav ON znaļ²,  
ģe ļerpadlo ļerp§.  

XX ml/min Aktu§ln² prŢtok. 

XX.XX MPa Aktu§ln² tlak. 

XX.XX mAU Aktu§ln² absorbance. 
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Hodno ta / Symbol  VĨznam 

C/W 

Stav C/W ventilu. 
W (W=Waste): sb²ran® frakce jsou odv§dŊny 
do odpadu. 

C (C=Collect): sb²ran® frakce jsou j²m§ny  
do zkumavek. 

MM:SS 
Aktu§ln² ļas dan®ho stavu syst®mu. Po startu 
analĨzy se zaļne poļ²tat od 0:00 a rovn§ se 
d®lce metody. 

 
Tlaļ²tko CONTROL SCREEN, pŚechod  

na obrazovku Control  Screen  (viz. 4.10.4). 

 
Tlaļ²tko SCHEME SCREEN, pŚechod  

na obrazovku Scheme  Screen  (viz. 4.10.5.). 

 
Tlaļ²tko MENU, pŚechod na obrazovku Menu  
(viz. 4.10.3).  
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4.10.3. Menu 

Menu je hlavn² obrazovka syst®mu. MŢģe se v n² po pŚechodu na jin® obrazovky vytv§Śet, 
editovat a uchov§vat potŚebn§ data pro spr§vnou funkci kompaktn²ho syst®mu. Jednotliv® poloģky 
menu jsou pops§ny v kapitole 6.  

MENU OBRAZOVKA  

 

Pozn§mka:  Vybran® tlaļ²tko je oznaļeno zelenŊ. 

Hodn ota/Symbol  VĨznam 

Main Menu (Hlavn² menu) Pole obsahuj²c² poloģky ï Main  (Hlavn²), Files  

(Soubory), Setup  (Nastaven²) a Quit  
(Ukonļen²). Toto pole zŢst§v§ po celou dobu 
nemŊnn®. UmoģŔuje vstup do dalġ² struktury 
menu. Stisknut²m tlaļ²tka Quit se vypn e 
pŚ²str oj. Ostatn² tlaļ²tka jsou pops§na 
v kapitole 6. 

Main (Hlavn²) N§zev pole se mŊn² v z§vislosti vĨbŊru 

podpoloģky poloģky z Main M enu .  

Control/Settings/Method (Ovl§d§n²/ Nastaven²/ 
Metoda) 

Pole, jehoģ n§zev a nab²dka dalġ²ch moģnĨch 
tlaļ²tek se mŊn² v z§vislosti na vybran® 

poloģce v Main . 
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Hodn ota/Symbol  VĨznam 

Fast Actions (Rychl§ volba) Pole, zobrazuj²c² ļasto pouģ²van§ tlaļ²tka, 
slouģ² k rychl®mu pŚechodu do jednotlivĨch 
obrazovek. N§zev pole se nemŊn². 

4.10.4. Contr ol Scr een (Kontroln ² obrazovk a) 

Kontroln² obrazovka, na kter® se graficky zobrazuje prŢbŊh metody. Hl§ġen² o prŢbŊhu 
metody se zobrazuj² na pozad² chromatogramu. D§le se zde ovl§daj² jednotliv® ļ§sti pŚ²stroje, 
funkce pro ovl§d§n² grafick® podoby chromatogramu, informace o vzorku, uģivateli, metodŊ, 
kolonŊ aj.  Jednotliv® poloģky se vyvolaj² kliknut²m na dan® tlaļ²tko. Zoom v chromatogramu 
probŊhne kliknut²m na vybran® m²sto pro zoom v chromatogramu. Vr§cen² do pŢvodn² velikosti se 

provede kliknut²m do pr§zdn®ho prostoru nalevo od bodu 0.00  ( viz  obr. Control Scree n 

Obraz ovka  n²ģe).  

CONTROL SCREEN OBRAZOVKA  

 

Pozn§mka:  Tlaļ²tka na obraz ovc e se mŊn² dle stavu syst®mu. 

Hodnota/ Symbol  VĨznam 

Current Sample (Aktu§ln² vzorek) 
Zobraz² se z§kladn² informace o vzorku, 
uģivateli, sbŊraļi frakc², testovac² metodŊ  
a o kolonŊ, kter® lze i editovat (viz. 6.1.1.2) 

Autozero (Vynulov§n²) Vynulov§n² sign§lu detektoru. 
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Hodnota/ Symbol  VĨznam 

Detection (Detekce) 
OtevŚe se obrazovka nastaven² detektoru  
a moģnosti sbŊraļe frakc². 

Pump on / Pump off (Ļerp§n² zapnuto / 
vypnuto) 

SpuġtŊn² ļerpan² / zastaven² ļerp§n². 

F+10 / F-10 / F+1 / F-1 (PrŢtok +10; -10;+1;-1) 
Rychl§ volba zmŊny aktu§ln²ho prŢtoku  

o +10, -10, +1 a -1 ml/min. 

Flow Control (Kontrola prŢtoku) 
OtevŚe se obrazovka nastaven² a ovl§d§n² 
smyļkov®ho ventilu, prŢtoku, gradientn²ho 
ventilu a ļerpadla.  

Equilibration (Ekvilibrace) 

Nastav² se mobiln² f§ze S1  a S2  a nad§le 
poļ§teļn² a koneļn§ koncentrace mobiln²ch 

f§z² S1  v S2  nebo S2  v S1 . U obou mobiln²ch 
f§z² je moģnĨ vĨbŊr ze ġesti moģnost² 

(kan§lŢ). Stisknut²m tlaļ²tka RUN se spust² 
ekvilibrace, kter§ slouģ² prim§rnŊ k vĨmŊnŊ 
mobiln²ch f§z² v kolonŊ, coģ pŚiprav² kolonu na 
spuġtŊn² dalġ² analĨzy.  

Gradient (Gradient) 
Zobraz² se gradientn² tabulka, ve kter® se 
nastavuje procentu§ln² zastoupen² mobiln²ch 
f§z² v urļit®m ļase a o urļit®m prŢtoku.  

V+10 / V-10/ V+1/ V-1 (Objem +10; -10; +1; -
1) 

Rychl§ volba zmŊny aktu§ln²ho objemu j²man® 

frakce do zkumavek o + 10,  -10, +1  a -1  ml. 

Empty Racks (Vypr§zdnŊn² rackŢ) 
Informov§n² syst®mu o vĨmŊnŊ/ vypr§zdnŊn² 
rackŢ. VĨmŊna/ vypr§zdnŊn² rackŢ se 
prov§d² ruļnŊ!  

Fractions (Frakce) 

Tlaļ²tko je v prŢbŊhu mŊŚen² automaticky 
zapnut®, ale je moģn® jej vypnout. V pŚ²padŊ 
zapnut² se v prŢbŊhu analĨzy  
na chromatogramu barevnŊ zobrazuj² plnŊn® 
zkumavky. 

Reset (Obnoven²) 
Vymaģe se chromatogram a zaļne se 
zobrazovat od poļ§tku. 

Time/CV (Ļas/Objem kolony) 
PŚepne se mezi zobrazen²m ļasu a objemem 
kolony na ose x. 

3D 
Na obrazovce se zaļne zobrazovat 3D 
chromatogram. 

State (Stav) 
Na obrazovce se zobraz² tabulka s aktu§ln²mi 
stavy danĨch zaŚ²zen² pŚ²stroje. 

Aux (Aux) V chromatogramu se zobraz² z§znam tlaku. 
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4.10.5. Scheme screen  (Schematick§ obrazovka) 

Schematick§ obrazovka zobrazuje schematick® zapojen² kompaktn²ho syst®mu a aktu§ln² 
stav kaģd® jeho ļ§sti. 

SCHEME SCREEN OBRAZOVKA  

 
 

Hodnota/Symbol  VĨznam 

 

Pole zobrazuj²c² stav gradientn²ho ventilu. Je 
moģn® nastavit aģ ġest mobiln²ch f§z² (A-F 
kan§lŢ) a n§zev rozpouġtŊdla v kaģd®m 
kan§lu. 

Ho ld  Gradie n t  (Udrģet gradie n t) : 
Aktu§ln² koncentrace v gradientn² tabulce 
bude prodlouģena a bude konstantn² do doby, 

neģ bude opŊtovnĨm kliknut²m tlaļ²tko Hold  
vypnuto. 

Skip  (PŚeskoļi t) : N§sleduj²c² krok 
v gradientn² tabulce bude vynech§n. 
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Hodnota/Symbol  VĨznam 

 

Pole zobrazuj²c² stav ļerpadla:  
Aktu§ln² koncentraci jednotlivĨch mobiln²ch 
f§z²  

Status (S tav ļerpad la ) :  aktu§ln² stav 
ļerpadla. Ļerpadlo se mŢģe nach§zet  
ve stavu: 

Ready : ļerpadlo neļerp§. 

Runni ng : ļerpadlo ļerp§. 

Flow (P rŢtok):  aktu§ln² prŢtok ļerpadla. 

Pr ess (T la k ) :  aktu§ln² tlak v ļerpadle. 

Comp  (Kompenzace) :  kompenzace 
pulzace ï zat²m nen² podporov§no.  

W arn.  (V arov§n²):  hl§ġen² o varov§n²ch 
v pŚ²stroji. Poļet varov§n² se zobrazuje 
v celĨch ļ²slech, vĨchoz² stav varov§n² je 0.  

Err . (Chyba):  hl§ġen² o chyb§ch pŚ²stroje. 
Poļet chyb se zobrazuje v celĨch ļ²slech, 
vĨchoz² stav bez chyb je 0.  

Puls. (Pulzace):  hl§ġen² o pulzaci. 

Tlaļ²tka RUN/STOP  spust² nebo zastav² 
ļerp§n². 

 
 

Sch®ma smyļkov®ho ventilu. PŚi n§stŚiku 

vzorku se LOAD zmŊn² na INJECT a zmŊn² 
se zobrazen² toku mobiln² f§ze. 

 

Znaļen² kolony. V modr®m poli se zobrazuj² 
informace o pouģ²van® kolonŊ: 

Column ID  (Ident ifikaļn² n§zev kolony ) 

Column vo lume  (Objem ko lony ): Objem 
se ud§v§ v ml. 

Weight  (Hmotnost): maxim§ln² hmotnost 
kapaliny, kterou je kolona schopna pojmout. 
Hmotnost je uvedena v g. 

Flow - rate  (PrŢtok): aktu§ln² prŢtok kolony. 

Max. P  (Maxim§ln² tlak): maxim§ln² tlak, 
kterĨ mŢģe bĨt vyv²jen na kolonu. Hodnota 
tlaku se ud§v§ v MPa. 

Sorbent  (Sorbent)  

Note  (Pozn§mka) 
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Hodnota/Symbol  VĨznam 

 

Pole zobrazuj²c² informace o: 

Prac ovn² reģim  metody  (viz. kapitola 7) 

Sample (N §zev vzorku ):  n§zev zadanĨ 
v poloģce Menu/Main/Control/Current Sample  

Run time  (Ļas bŊhu) :  ud§v§ dobu,  
po kterou syst®m setrv§v§ v dan®m 
pracovn²m reģimu. Ļas je ve form§tu MM:SS 
(M = minuta, S = sekunda). 

Time ( Ļasovaļ):  odpoļet ļasu do konce 
metody. Ļasovaļ je vyznaļen tuļnŊ a je  
ve form§tu HH:MM:SS (H = hodina).  

Me thod (M etod a):  n§zev metody. 

Now (A kt u§ln² ļas) : HH:MM:SS 

 

Pole zobrazuj²c² stav detektoru a mod sbŊru:  

METH:  mody sbŊru se nastavuj² v poloģce 
Menu/Main/Method/Detection.  

Absorbanc e a vlno v§ d®lka aģ pro 4  

kan§ly ( A- D) :  

Warn. ( Varov§n²): hl§ġen² o varov§n²ch 
v pŚ²stroji. Poļet varov§n² se zobrazuje 
v celĨch ļ²slech, vĨchoz² stav varov§n² je 0. 

Er r. ( Chyb a) :  hl§ġen² o chyb§ch pŚ²stroje. 
Poļet chyb se zobrazuje v celĨch ļ²slech, 
vĨchoz² stav bez chyb je 0. 

Tlaļ²tko AUTOZERO slouģ² k vynulov§n² 
absorbanc² v chromatogramu. 

 

Stisknut²m tlaļ²tka bude syst®m informov§n o 
vĨmŊnŊ/vypr§zdnŊn² rackŢ. VĨmŊna/ 
vypr§zdnŊn² rackŢ se prov§d² ruļnŊ! 

 

Pole zobrazuje stav sbŊraļe: 

Tlaļ²tko C/W N :  pŚep²n§ ventil mezi 
sb²r§n²m vzorku (C=Collect) a odpadem 

(W=Waste). Po pŚepnut² zpŊt na C pŚejde 
jehla automaticky na n§sleduj²c² zkumavku. 

Tlaļ²tko Next: jehla pŚejde automati cky  
na n§sleduj²c² zkumavku. 

Sch®ma pŚep²nac²ho ven tilu C/W:  
mŊn² se zobrazen² toku mezi C a W. 

Sch®ma rackŢ A, B:  informace  
o zkumavk§ch a jejich plnŊn² v prŢbŊhu 
metody. 

Auto next :  zat²m nen² podporov§no. 
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Hodnota/Symbol  VĨznam 

 

Stisknut²m tlaļ²tka se otevŚe okno k editaci 
dan®ho pole. 

V poli  mobiln²ch f§z²: pŚepne na obrazovku 

Solven ts . 
V pol i ļerpadla: pŚepne na obrazovku  
s gradientn² tabulkou. 

V poli  kolon y: pŚepne na obrazovku Current 
Colu m n, kde se nastavuj² nebo upravuj² 
parametry aktu§lnŊ pouģ²van® kolony. 
V poli  sbŊraļe frakc²: zat²m nen² 
podporov§no. 
V poli  detektoru:  pŚepne na obrazovku 

Detection , ve kter® se nastavuj² vlnov® d®lky 
pro mŊŚen² a zpŢsob sb²ran² frakc² v ļasov®m 
reģimu. 

 

4.10.6.  Nastaven² data, ļasu a ostatn²ch parametrŢ 

V poloģce Menu/Setup/System/General Settings se nastavuj² obecn® parametry. 

Nastaven² Nastav uje se 

Delay volume Detector ï Fraction Collector MrtvĨ objem hadiļek (objem hadiļek mezi 
detektorem a sbŊraļem frakc²). 

Loop volume Objem smyļky. 

Upper Pressure limit Horn² tlakovĨ limit. 

Start up state Stav spuġtŊn². 

System date Rok, mŊs²c a den (RR:MM:DD). 

System time  Hodiny a minuty (MM:SS). 

Stisknut²m tlaļ²tka App ly , dojde k props§n² nastavenĨch parametrŢ a pot® se stiskne tlaļ²tko OK 

pro pŚechod zpŊt do Menu . 

4.11. SbŊr v ļasov®m reģimu 

PopsanĨ sbŊr vzorkŢ v kapitol§ch n²ģe prob²h§ bez pŚipojen² k vyġġ²mu Ś²d²c²mu syst®mu 
(napŚ. PC). 

4.11.1. SbŊr v reģimu Colle ct All  

SbŊr vzorkŢ v ļasov®m reģimu prob²h§ pŚesunem jehly sbŊraļe nad zkumavkami dle 
nastavenĨch parametrŢ v pŚ²stroji, kter® se zadaj² v poloģk§ch Menu/Main/Control, 
Menu/Main/Settings Menu/Main/Method. Disablovan§ (nedostupn§) tlaļ²tka jsou svŊtle ġed§.  
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SbŊr vzorkŢ se spust² stiskem kl§vesy RUN. Obrazovka Cont ro l Screen  se zmŊn² 
n§sledovnŊ: 

 
Jehla sbŊraļe je automaticky nastavena nad prvn² zkumavku nastaven®ho typu racku 

v poloģce Menu/Main/Control/Current Sample. Zaļne se naļ²tat ļas. Ventil sbŊraļe je pŚepnutĨ do 
odpadu (W). 
SbŊr zaļne pŚepnut²m C/W ventilu do zkumavky (C) a vizu§lnŊ se zaļnou plnit zkumavky  

na obrazovce Sche me Screen  v prav®m horn²m ġed®m poli zobrazuj²c²m sbŊraļ frakc²  

(viz. 4.10.5). 

SbŊr se ukonļ² a pŚep²nac² ventil se pŚepne do odpadu (W) po uplynut² nastaven®ho ļasu 
(mnoģstv²) v gradientn² tabulce v poloģce Menu/Main/Method/Gradient. Na obrazovce se zobraz² 

hl§ġen²: ĂExte nded Pause ï The s eparat ion is paus ed ï ex tende dñ (Prodlouģen® 
pozastaven², separace je pozastavena ï prodlouģena). 
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Naļ²t§n² nasb²ran®ho objemu se ukonļ². Naļ²t§n² ļasu se zastav². Jehla se vr§t² nad prvn² 

zkumavku v racku. N§slednŊ se buŅ stiskne tlaļ²tko STOP a syst®m pŚejde do reģimu POSTRUN 

nebo se stiskne RUN a syst®m pŚejde do reģimu EXTENDED RUN. 

 

Stiskem kl§vesy PAUSE dojde k pŚeruġen² sbŊru (PAUSED) a pŚepnut² ventilu do odpadn² 
hadiļky. 

ZmŊna obrazovky po  vĨbŊru poloģky a popis ļinnost² pŚ²stroje  

1  V POSTRUN:  

Ukonļ² se bŊh a rameno se vr§t² do Home 
possitio n (vĨchoz² polohy). Ukonļ² se 
naļ²t§n² ļasu od stisknut² tlaļ²tka STOP.  

Po stisknut² tlaļ²tka Cur rent Re sults  se 
zobraz² soubor s vĨslednĨmi hodnotami 
mŊŚen². 

 

2  V EXTENDED RUN:  

Ukonļ² se bŊh a rameno se vr§t² do Home 
possitio n (vĨchoz² polohy). Spust² se 
opŊtovnĨ sbŊr vzorkŢ od zvolen® zkumavky 
dle nastavenĨch parametrŢ. 
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Jehla sbŊraļe zŢstane nad posledn² plnŊnou zkumavkou. Pozastav² se naļ²t§n² nasb²ran®ho 

objemu a ļasu. Stisknut²m RUN pŚejde syst®m opŊt do stavu sbŊru vzorku. Stiskem NEXT lze 
zmŊnit pozici jehly nad zkumavkami. 

 
NaplnŊn²m vġech zkumavek v rack§ch A i B dojde k pŚeruġen² sbŊru a pŚepnut² ventilu 

do odpadn² hadiļky. Na obrazovce se zobraz² hl§ġen²: ĂPAUSED ï The r acks a re f ull ,ñ 
(Pozastaveno ï racky jsou pln®).  
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Jehla sbŊraļe zŢstane nad posledn² plnŊnou zkumavkou. Pozastav² se naļ²t§n² nasb²ran®ho 

objemu a ļasu. Stiskem tlaļ²tka NEXT lze zmŊnit pozici jehly nad zkumavkami. Stiskem tlaļ²tka 

Empt y Ra cks na obrazovce Contr ol  Screen  syst®m dostane hl§ġen² o vypr§zdnŊn² ļi vĨmŊnŊ 
rackŢ a dojde opŊt ke spuġtŊn² metody.  

 

SbŊr lze kdykoliv pŚeruġit stiskem kl§vesy C/W (opŊtnĨm stiskem se spust² sbŊr). C/W ventil 
se pŚepne do odpadu (W) (do zkumavky (C)). Rameno zŢstane na posledn²  

plnŊn® zkumavce nebo se pŚesune na dalġ² (dle nastaven² Autonext). Stiskem kl§vesy NEXT 

se pŚesune rameno na dalġ² zkumavku. Stiskem kl§vesy RUN lze pŚeruġit sbŊr a Ś²dit se dalġ² 
nab²dkou. 

I za bŊhu sbŊraļe lze stiskem kl§vesy NEXT pŚesunout rameno na n§sleduj²c² zkumavku 
bez ohledu na stav naplnŊn². 

SbŊr vzorkŢ spusŠte stiskem kl§vesy RUN. SbŊr skonļ² a pŚep²nac² ventil se pŚepne do odpadu 

stejnĨmi povely, jako pŚi sbŊru v reģimu Collec t  All . 

OpŊt zde plat² moģnost ovl§d§n² kl§vesami C/W  a NEXT. 

4.11.2. SbŊr na z§kladŊ sign§lu z detektoru 

SbŊr na z§kladŊ sign§lu z detektoru prob²h§ v rŢznĨch sbŊrnĨch modech, kter® se nastav² 
v poloģce Menu/Main/Method/Detection (viz. 6.1.5). 
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5. SPUĠTŉNĉ 

Po zapnut² pŚ²stroje se zobraz² hlavn² menu pro ovl§d§n² pŚ²stroje. Kalibrace jednotlivĨch 
ļ§st² syst®mu nen² nutn§. 

6. PRĆCE S MENU 

V menu se poģadovan§ poloģka vyvol§ stisknut²m dan®ho tlaļ²tka. Popis a z§vislost mezi 
jednotlivĨmi poli je pops§na v kapitole 4.10.3. 

BLOKOV£ SCH£MA MENU 

 

6.1. Main (Hlavn²) 

Prim§rnŊ se nastav² parametry metody, kter§ bude pouģita pŚi analĨze vzorkŢ, d§le pak 
napŚ. nastaven² kolony, informac² o vzorku a vĨsledkŢ. 
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6.1.1. Contro l (ř²zen²) 

V poloģce Cont rol  mŢģeme naj²t podpoloģky Sta tus , Current Sample , Equilibration , 

Flow Contro l a Current  Resul ts .  

6.1.1.1. Status  (Status ) 

Obrazovka zobrazuj²c² akce, chyby a z§znamy stavu syst®mu. V pŚ²padŊ chyby se zde 
objev² ļerven® hl§ġen² o konkr®tn² chybŊ v syst®mu. 

6.1.1.2. Curren t Sampl e (Aktu§ln² vzorek) 

Obrazovka slouģ² k nastaven² informac² o vzorku, uģivateli, pouģ²vanĨch rac²ch (oba racky 
mus² bĨt stejn®), d§le pak k vĨbŊru, popŚ²padŊ vytvoŚen², nebo editaci kolony a metody, kter® 
budou pouģity pŚi mŊŚen².  

OBRAZOVKA CURRENT SAMPLE 

 
 

Hodnota/S ymbo l VĨznam 

Sample (Vzorek) Vypln² se n§zev vzorku. 

System ID (Identifikace syst®mu) Identifikaļn² ļ²slo pŚidŊlen® kaģd®mu syst®mu 
vĨrobcem. 

System Time (Ļas syst®mu) 
Odpov²d§ nastaven®mu ļasu v poloģce 
Menu/Setup/General Settings. Zat²m nen² 
podporov§no. 
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Hodnota/S ymbo l VĨznam 

User (Uģivatel) Vypln² se n§zev uģivatele obsluhuj²c²ho pŚ²stroj 
pŚi prov§dŊn² analĨz. 

Inj. Type (ZpŢsob n§stŚiku) Vybere se zpŢsob n§stŚiku: 

Loop : Vzorek bude nastŚ²knut do smyļky  
a n§slednŊ se dostane do kolony. 

Column : Vzorek bude nastŚ²knut do kolony.  

PodrobnŊjġ² informace v 8.9.4. 

Estimated (Odhad) OdhadovanĨ ļas prŢbŊhu analĨzy. 

Note (Pozn§mka) Vypln² se pozn§mka. 

Rack Type (Typ racku) Pomoc² rolety se vybere typ racku: 

4x6  zkumavky, OD 20 mm, objem 40 ml 

6x6  zkumavky, OD 16 mm, objem 21 ml 

8x6  zkumavky, OD 12 mm, objem 8 ml 

4x5  vialky, OD 27,5 mm, objem 60 ml 

3x4  trychtĨŚky, 30 mm 

Frac. Volume (Objem j²man® frakce) Tlaļ²tky +10,  -10,  +1,  -1 se nastav² objem 
j²man® frakce do zkumavek v ml. 

Column (Kolona) Pomoc² tlaļ²tek se vybere poģadovan§ akce 

Select :  Ze seznamu se vybere jiģ existuj²c² 
kolona. 

Blank :  PŚid§ se nov§ kolona. 

Save as :  Nov§ kolona se uloģ² pod zvolenĨm 
n§zvem. 

Edit :  Ze seznamu se vybere kolona, kterou 
n§slednŊ bude moģn® editovat. 

Method (Metoda) Pomoc² tlaļ²tek se vybere poģadovan§ akce 

Sel ect :  Ze seznamu se vybere jiģ existuj²c² 
metoda. 

Blank :  VytvoŚ² se nov§ metoda. 

Save a s:  Nov§ metoda se uloģ² pod zvolenĨm 
n§zvem. 

Edit :  Ze seznamu se vybere metoda, kterou 
n§slednŊ bude moģn® editovat. 

Detection/Gradient/Solvents 
(Detekce/Gradient/Mobiln² f§ze) 

Uģivatel bude pŚesunut na vybranou obrazovku. 

Return (Vr§tit zpŊt) Vr§cen² zpŊt do menu. 
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6.1.1.3. Equilibration  (Ekvi librac e) 

Na obrazovce Current Sample stisknŊte tlaļ²tko Solvents . Zkontrolujte nastaven² mobiln²ch f§z², 

parametry z§sobn²ch l§hv² a odpadn² n§doby, pŚ²padnŊ hodnoty upravte. StisknŊte tlaļ²tko Apply  

pro props§n² pŚ²padnĨch ¼prav do softwaru syst®mu. Stisknut²m tlaļ²tka OK se vr§t²te zpŊt na 
obrazovku Current Sample T²m dojde k pŚipraven² kolony na spuġtŊn² dalġ²ch analĨz. 

OBRAZOVK A EQUILIBRATION 

Hodnota/Symb ol  VĨznam 

Solvent S1/S2 (Mobiln² f§ze S1/S2) Mobiln² f§ze S1/S2. U obou mobiln²ch f§z² je 
moģnĨ vĨbŊr ze ġesti moģnost² (kan§lŢ). 

Flow-rate (PrŢtok) PrŢtok pŚi prŢbŊhu ekvilibrace. Stisknut²m 

tlaļ²tka From Colum n dojde k props§n² 
prŢtoku nastaven®m v Menu/Settings/Current 

Column v Ś§dku Flow r ate . Zaġkrtnut²m pole 

Pass through column  budou mobiln² f§ze S1 
a S2 proch§zet pŚes kolonu. 

Begin step (Poļ§teļn² krok) Koncentrace mobiln² f§ze S2 v S1 
v poļ§teļn²m kroku ekvilibrace. 

Gradient Pass (Gradientn² pŚechod) Gradientn² pŚechod mezi mobiln²mi f§zemi S1 a 
S2. 

End step (KoneļnĨ krok) Koncentrace mobiln² f§ze S1 v S2 v koneļn®m 
kroku ekvilibrace. 

Duration (Doba trv§n²) Doba trv§n² ekvilibrace ud§v§na v CV (Column 

volume). Zaġkrtnut²m pole Loop  budou mobiln² 
f§ze proch§zet pŚes smyļku ventilu. 

State (Stav) Aktu§ln² stav ekvilibrace. 

Phase (F§ze) Aktu§ln² f§ze (krok) ekvilibrace (Begin 
step/Gradient Pass/End step). 

Estimated (Odhad) OdhadovanĨ ļas do konce aktu§ln² f§ze 
ekvilibrace. 

Concentration Aktu§ln² koncentrace mobiln² f§ze S1 v S2 
ud§van§ v %. 

Loop valve (SmyļkovĨ ventil) Vybere se pozice smyļkov®ho ventilu 
(LOAD/INJECT). 

Column valve (KolonovĨ ventil) Vybere se pozice kolonov®ho ventilu 
(COLUMN/BYPASS). Pro preparativn² syst®m 
je toto pole nedostupn®. 

Tlaļ²tko Run (Spustit) Stisknut²m se spust² ekvilibrace. 

Tlaļ²tko Pause (Pozastavit) Stisknut²m se pozastav² ekvilibrace. 

Tlaļ²tko Skip (PŚeskoļit) Stisknut²m se pŚeskoļ² z aktu§ln²ho kroku 
ekvilibrace na n§sleduj²c² krok. 

Tlaļ²tko Stop (Zastavit) Stisknut²m se zastav² ekvilibrace. 

 

Stisknut²m tlaļ²tka Retu rn  dojde k vr§cen² zpŊt do Menu. Stisknut²m tlaļ²tka Solven ts  
syst®m pŚejde na obrazovku Solvents (viz 6.1.2.2). 
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6.1.1.4. Flow cont rol  (ř²zen² prŢtoku)  

Obrazovka slouģ² prim§rnŊ pro ¼pravu parametrŢ pŚi proplachu gradientn²ho ventilu  
a ļerpadla. 

OBRAZOVKA FLOW CONTROL 

Hodnota/Symbol  VĨznam 

Loop valve (D§vkovac² ventil) Load : d§vkovac² smyļkovĨ ventil bude  
ve stavu pŚed n§stŚikem. 

I nject:  d§vkovac² ventil bude ve stavu  
po n§stŚiku. 

Column Valve (KolonovĨ ventil) U preparativn²ho syst®mu by mŊla bĨt pole 
v tomto Ś§dku disablovan§ (nedostupn§).  

Flow-rate (PrŢtok) Aktu§lnŊ nastavenĨ prŢtok. Pomoc² tlaļ²tek 

+1 0;  +1 ; -1, -10  mŊn²me prŢtok (v ml). 

Stisknut²m tlaļ²tka ign ore  Pressure  dojde 
k zanedb§n² mezn²ho tlaku kolony. Stisknut²m 

tlaļ²tka from  Grad ient  dojde k props§n² 
prŢtoku nastaven®m v gradientn² tabulce (viz. 

6.1.4). Stisknut²m tlaļ²tka from  Column  dojde 
k props§n² prŢtoku nastaven®m v informac²ch 
o aktu§lnŊ pouģ²van® kolonŊ (viz. 6.1.2.1). 

Tlaļ²tko Purge  je nedostupn®. 

Solvent Names (N§zvy mobiln²ch f§z²) Zobrazuj² se n§zvy mobiln²ch f§z². 

Remaining (ZbĨvaj²c²) ZbĨvaj²c² objem dan® mobiln² f§ze. 

Set 100 % (Nastavit 100 %) Tlaļ²tkem A-D se nastav² koncentrace 100% 
mobiln² f§ze na pŚ²sluġn®m kan§lu. Tlaļ²tka  

25  %  a 50  %  slouģ² pro rychlou volbu 
koncentrac². 

Concentration (Koncentrace) Zobrazuje se aktu§ln² koncentrace mobiln²ch 
f§z² na pŚ²sluġnĨch kan§lech. 

Gradient starts at: (Gradient zaļ²n§ pŚi) Koncentrace mobiln²ch f§z² odpov²daj²c² 
nult®mu Ś§dku v gradientn² tabulce. 

from Gradient (z Gradientu) Nastav² se koncentrace mobiln²ch f§z², kter§ 
odpov²d§ nult®mu Ś§dku v gradientn² tabulce. 

Custom conc. (Vlastn² nastaven² 
koncentrace) 

Tlaļ²tko je nedostupn®. 

Reset counter (Obnovit poļ²tadlo) Vynuluje se poļ²tadlo. 

Total (Celkem) Souļet objemŢ mobiln²ch f§z², kter® protekly 
ļerpadlem. 

Pump ON/OFF (Ļerp§n² zapnuto/vypnuto) Ļerpadlo zaļne ļerpat/pŚestane ļerpat. 

 

Stisknut²m tlaļ²tka Retu rn  dojde k vr§cen² zpŊt do Menu. Stisknut²m tlaļ²tka Solven ts  

syst®m pŚejde na obrazovku Solvents (viz 6.1.2.2). Stisknut²m tlaļ²tka Gradient  syst®m pŚejde na 
obrazovku Gradient (viz 6.1.4). 
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6.1.1.5. Current Resu lts (Aktu§ln² vĨsledky)  

Zobrazuj² se aktu§ln² vĨsledky z prŢbŊhu metody. V prav®m sloupci obrazovky jsou voliteln§ 
tlaļ²tka. Dle vĨbŊru se na obrazovce zobraz²/zmiz² vybran§ data.  

Voliteln§ data ï Options  (Informaļn² tabulka), Chart Fraction s  (Z§znam frakc²), Ch ar t  

Gr adient  (Z§znam gradientu), Chart Auxiliary  (Z§znam tlaku), Gradient ta ble  (Gradientn² 

tabulka), Racks  (Racky), Time/CV  (Ļas/Objem kolony), Ex p ort to PDF  (PŚev®st do PDF). 

VĨbŊr se provede stisknut²m poģadovan®ho tlaļ²tka. Zruġen² vĨbŊru se provede dalġ²m stisknut²m 
tlaļ²tka. Vybran® tlaļ²tko se zobraz² zelenŊ. 

6.1.2. Settings  (Nastaven²) 

Nastaven² a ¼prava aktu§lnŊ pouģ²van® kolony a mobiln²ch f§z² (viz. 6.1.2.1 a 6.1.2.2). 

6.1.2.1. Current  Column (Aktu§ln² kolona) 

Nastavuj² se parametry pouģ²van® kolony ï Colum n ID  (n§zev kolon y) , Colum n v olume  

(objem kolony), Weig ht (hmot nost ) , Flow - rate (prŢtok), Max . P. (maxim§ln² tlak), Sorb en t 

(sorbent) a Note  (pozn§mka) (viz. 8.2). 

6.1.2.2. Solvents  (Mobiln² f§ze) 

Nastavuj² se parametry mobiln²ch f§z², z§sobn²ch l§hv² a odpadn² n§doby.  

OBRAZOVKA SOLVENTS 

Hodnota/Symbol  VĨznam 

Solvent A-F (Mobiln² f§ze A-F)  Mobiln² f§ze se vyb²r§ z nab²dky po rozkliknut² 
rolety. Do vedlejġ²ho pole Ś§dku se vep²ġe 
aktu§ln² objem pouģ²van® mobiln² f§ze (0-
100000 ml). PŚi pr§ci se stejnĨmi mobiln²mi 
f§zemi nen² nutn® pŚi spuġtŊn² nov® metody 
znovu vypisovat aktu§ln² objem mobiln²ch f§z², 
syst®m na z§kladŊ gradientn² tabulky vypoļ²t§ 
spotŚebu mobiln²ch f§z² v prŢbŊhu metody  
a n§slednŊ ji odeļte od st§vaj²c²ho objemu. 
Objem v ġed®m poli Ś§dku je shodnĨ s poloģkou 

Reserv oir .  Pokud se aktu§ln² objem mobiln² 
f§ze rovn§ objemu z§sobn² l§hve, stisknut²m 
ġed®ho pole se hodnota objemu z§sobn² l§hve 
pŚep²ġe do pole s aktu§ln²m objemem mobiln² 
f§ze. Zaġkrtnut²m se vyberou poģadovan® 
kan§ly. Maxim§ln² poļet zaġkrtnutĨch kan§lŢ 
(pouģitĨch mobiln²ch f§z²) jsou 4.  

Minimum (Minimum) Minim§ln² objem mobiln² f§ze (0-100000 ml). 

Reservoir (N§drģ) Objem z§sobn² l§hve, ve kter® se uchov§v§ 
mobiln² f§ze (0-100000 ml). 
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Hodnota/Symbol  VĨznam 

Reaction (Reakce)  V pŚ²padŊ, ģe mobiln² f§ze klesne  
pod minim§ln² objem mobiln² f§ze, syst®m 
zareaguje zvolenĨm zpŢsobem v roletŊ. 

Off:  syst®m nereaguje. 

Warning:  Ve stavov®m Ś§dku se zobraz² 

hl§ġen²: ĂSolvent ĂA: Name of the solventñ 
is below the limit .ñ   

Pau se:  syst®m pŚejde do stavu PAUSE. Na 

obrazovce Contro l Sc reen  a ve stavov®m 
Ś§dku se zobraz²  

hl§ġen²: ĂPause ï Solven t ĂA: Name of  the  

solventñ is below the lim it.ñ Na obrazovce 

Control Screen  se n§slednŊ zobraz² hl§ġen²: 

ĂPause ï An error has been detecte d, look 

into stat us and c on ti nue.ñ 

Maximum (Maximum) Maxim§ln² objem odpadn² n§doby (0-100000 
ml). 

Volume (Objem) Aktu§ln² objem odpadn² kapaliny v odpadn² 
n§dobŊ  
(0-100000 ml). 

Empty (Vypr§zdnit)  Po odstranŊn² odpadn² kapaliny z odpadn² 
n§doby stisknŊte tlaļ²tko. Hodnota v poli 

Volume  se pŚep²ġe na 0.  

 

6.1.3. Method  (Metoda)  

V t®to poloģce se prov§d² pracovn² operace spojen® s vytv§Śen²m, naļ²t§n²m a informacemi 
o pouģ²vanĨch metod§ch. 

OBRAZOVKA METHOD 

Hodnota/Symbol  VĨznam 

Load method (Naļ²st metodu) OtevŚe se nab²dka metod. 

Save current method (Uloģit aktu§ln² metodu)  Uloģen² se novŊ vytvoŚen§ metoda. 

Load blank method (Naļ²st pr§zdnou 
metodu) 

Naļte se nov§ metoda, kter§ se automaticky 

uloģ² pod n§zvem Blank . N§slednŊ se zadaj² 
dalġ² parametry v menu (viz. 6.1.4, 6.1.5 a 
6.1.1.2) 

Method info (Info o metodŊ) Zobraz² se obrazovka s informacemi o aktu§lnŊ 
pouģ²van® metodŊ. 
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6.1.4. Gradient  (Gradient ) 

Zobraz² se gradientn² tabulka spoleļnŊ s n§hledem prŢbŊhu gradientu. 

OBRAZOVKA GRADIENT CONTROL 

 

OBRAZOVKA GRADIENT 

Hodnota/Sym bol  VĨznam 

Time in [ ] / Span in [ ] 

(Ļas v [ ] / Interval v [ ]) 

Zobraz² se roleta s nab²dkou moģnost² 
ļasov®ho zad§v§n² pro jednotliv® kroky.  

Time in [ se c]:  doba ud§van§ v sekund§ch. 

Time in [min]:  doba ud§van§ v minut§ch. 

Tim e in [ml] :  doba ud§van§ v mililitrech. 

Time in [CV]:  doba ud§van§ v kolonov®m 
objemu. 

Span in [sec]:  interval (d®lka kroku) 
ud§vanĨ v sekund§ch. 

Span in [mi n]:  interval (d®lka kroku) 
ud§vanĨ v minut§ch. 

Span in [ml]:  interval (d®lka kroku) 
ud§vanĨ v mililitrech. 

Sp an in [CV]:  interval (d®lka kroku) 
ud§vanĨ v kolonov®m objemu. 
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Hodnota/Sym bol  VĨznam 

Tab Col. Tlaļ²tko je funkļn² jen v pŚ²padŊ, ģe je 
oznaļenĨ jeden ze sloupcŢ solventŢ. Dojde 
k z§mŊnŊ objemovĨch koncentrac² dvou 
sloupcŢ. 

Apply col. Flow (Nastavit prŢtok z kolony) Moģnost nastavit aktu§ln² prŢtok kolony. 
PrŢtok je ud§v§n v ml/min.  

Solvents (Mobiln² f§ze) Zobraz² se obrazovka pro nastaven² ļi editaci 
mobiln²ch f§z². Obrazovka je shodn§ 
s obrazovkou v poloģce 
Menu/Main/Settings/Solvents.  

Time (Ļas) Sloupec zobrazuj²c² ļas, ve kter®m doch§z²  
ke zmŊnŊ koncentrac² jednotlivĨch mobiln²ch 
f§z². Jednotky a n§zev sloupce se mŊn² 
v z§vislosti na vybran® poloģce v roletŊ Time in 
[ ]. 

Flow (PrŢtok) PrŢtok ļerpadla v rozsahu od 0.0-300.0 
ml/min. 

Solvent A-D (A-F) (Mobiln² f§ze A-D (A-F)) Sloupce oznaļuj²c² koncentraci mobiln²ch f§z² 
v urļit®m ļase, objem apod. Koncentrace je 
ud§v§na v procentech, v rozmez² 0-100 %. 
Souļet koncentrac² vġech mobiln²ch f§z² 
v jednom Ś§dku gradientn² tabulky mus² 
dohromady bĨt roven 100 %. Po 
pŚekroļen²/nedosaģen² 100 % se Ś§dek zbarv² 
ļervenŊ. 

Remove row (Odstranit Ś§dek) OznaļenĨ Ś§dek gradientn² tabulky se 
odstran². 

Add row (PŚidat Ś§dek) NovĨ Ś§dek gradientn² tabulky se pŚid§  
na konec tabulky. 

Insert row (Vloģit Ś§dek) NovĨ Ś§dek gradientn² tabulky se vloģ²  
mezi dva jiģ existuj²c² Ś§dky. 

Help (Pomoc) Pole zobrazuj²c² z§kladn² informace o kolonŊ a 
jej²m aktu§ln²m prŢtoku, mobiln²ch f§z²ch a 
vypoļ²tanĨ celkovĨ ļas prŢbŊhu metody, 
objem mobiln²ch f§z², kterĨ bude spotŚebov§n 
pŚi metodŊ a objem, kterĨ proteļe kolonou pŚi 
metodŊ.  

 

6.1.5. Detection  (Detekce) 

V t®to podpoloģce je moģn® otev²rat, editovat, mazat ļi pŚesouvat soubory v jej²ch 
podpoloģk§ch.  

OBRAZOVKA DETECTION  

Hodnota/Symbol  VĨznam 

Signal A-D (Sign§l A-D) Nastav² se libovoln§ vlnov§ d®lka v rozsahu  
od 200-800 nm. 
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Hodnota/Symbol  VĨznam 

Sum() in range (Suma rozsahu) Zaġkrtnut²m se seļtou veġker® sign§ly 
v zapsan®m rozmez². Zat²m nen² podporov§no.  

Visible (Viditeln®) Zaġkrtnut²m se sign§l graficky zobraz²  
na z§znamu chromatogramu na obrazovce 

Contro l Screen . 

Math (Matematicky) Matematick® operace prov§dŊn®  
mezi jednotlivĨmi vlnovĨmi d®lkami. Zat²m nen² 
podporov§no. 

COLLECTING (SBŉR) 

Hodnota/Sym bol  VĨznam 

Initial Waste (Poļ§teļn² odpad) MrtvĨ objem. VĨchoz² nastaven² je 1.0 CV.  

Method 
(Metoda) 

Manual (RuļnŊ) Start a ukonļen² sbŊru vzorkŢ jsou prov§dŊny 
uģivatelem. SbŊr je ovl§d§n pouze C/W 
ventilem. 

Collect All (SbŊr vġeho) SbŊr vġeho. VĨchoz² nastaven². 

 Level (Hladina) SbŊr je Ś²zen sign§lem z detektoru na z§kladŊ 
¼rovnŊ sign§lu mAU. SbŊr prob²h§ (start, stop), 
jestliģe je sign§l detektoru na stejn® ¼rovni 
nebo vyġġ², neģ je zvolen§ hodnota. 

Sloupe (Sklon) SbŊr je Ś²zen sign§lem z detektoru na z§kladŊ 
smŊrnice sign§lu mAU/CV. SbŊr prob²h§ (start, 
stop), jestliģe je n§rŢst (pokles) sign§lu 
detektoru na stejn® ¼rovni nebo vyġġ² (niģġ²), 
neģ je zvolen§ hodnota. 

Slope over Level (Sklon nad 
hladinou) 

SbŊr je Ś²zen sign§lem z detektoru na z§kladŊ 
¼rovnŊ sign§lu mAU a smŊrnice sign§lu 
mAU/CV. SbŊr prob²h§ (start, stop), jestliģe je 
sign§l detektoru na stejn® ¼rovni nebo vyġġ², 
neģ je zvolen§ hodnota, a z§roveŔ, jestliģe je 
n§rŢst (pokles) sign§lu detektoru na stejn® 
¼rovni nebo vyġġ² (niģġ²), neģ je zvolen§ 
hodnota. 

Level (Level) Zad§v§ se hodnota absorbance od 1-6000 
mAU. 

on signal (pro sign§l)  Sign§l pro Level, Slope, Slope over Level se 
nastavuje pro kan§l A, B, AB. 

Slope (Sklon)  Zad§v§ se hodnota smŊrnice sign§lu od 1-6000 
mAU/CV. 
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FRACTIONATION (FRAKCIONACE ) 

Hodnota/Symbol  VĨznam 

Method (Metoda) Volume (Objem) SbŊr vzorku je Ś²zen nastavenĨm objemem 
j²man® frakce.   

Shoulder (Rameno) Ve chv²li, kdy syst®m detekuje rameno, 
automaticky pŚejde na n§sleduj²c² zkumavku a 
zaļne sbŊr vzorku, dvojn§sobnĨ sbŊr prob²h§ 
v ¼dol². 

Valley (Đdol²) SbŊr prob²h§ v ¼dol² (lok§ln²m minimu) peaku. 

Shoulder (Rameno) Zad§v§ se hodnota smŊrnice sign§lu od 1-6000 
mAU/CV. 

Valley (Đdol²)  Zad§v§ se hodnota smŊrnice sign§lu od 1-6000 
mAU/CV. 

 

ZpŢsob sbŊru vzorkŢ 

Manu§ln² sbŊr (Manual)  

Manu§ln² sbŊr je spuġtŊn a zastaven ruļnŊ pŚep²n§n²m C/W ventilu. Frakcionace je Ś²zena 

vybranou metodou frakcionace, ale vĨchoz²m nastaven²m je metoda Volume  ï zkumavka je 
naplnŊna vzorkem se stejnĨm objemem, kterĨ byl nastaven (zaps§n) v poloģce Menu/Main/ 

Control/Current Sample v sekci SbŊraļ frakc² v poli Frac. Volume  (objem j²man® frakce). Je 

moģn® kdykoli v prŢbŊhu mŊŚen² pŚepnout na jinou zkumavku stisknut²m tlaļ²tka Next   

na obrazovce Control  a Scheme  Screen  (viz. 4.10.4 a 4.10.5). 

 

SbŊr vġeho (Collect All)  

SbŊr vġeho je spuġtŊn po odtoku prvotn²ho odpadu. 
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Hladina  (Level)  

Zah§jen² sbŊru z§vis² na detekovan® hladinŊ, kter§ z§vis² na sign§lu z UV detektoru. 
Minim§ln² ¼roveŔ sign§lu pro spuġtŊn² sbŊru je nastavena (zaps§na)  

v Menu/Main/Method/Detection v sekci Collection  v poli Level  (1-6000 mAU). SbŊr je zastaven, 
kdyģ je hladina sign§lu pod nastavenĨm minimem. VĨchoz² hodnota ¼rovnŊ sign§lu je 30 mAU. 

 
Mode-Level, Frakcionace-Volume 

Sklon  (Slope)  

Zah§jen² sbŊru z§vis² na detekovan® smŊrnici sign§lu, kter§ z§vis² na sign§lu z UV 
detektoru. Minim§ln² smŊrnice sign§lu pro spuġtŊn² sbŊru je nastavena (zaps§na)  

v Menu/Main/Method/Detection v sekci Collection  v poli Slope  (1-6000 mAU/CV). SbŊr je 
zastaven, kdyģ je smŊrnice sign§lu pod nastavenĨm minimem. VĨchoz² hodnota smŊrnice sign§lu 
je 100 mAU/CV. 

 
Mode-Slope, Frakcionace-Volume 
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Sklon nad  hladinou  (Slope Over Leve l) 

Zah§jen² sbŊru z§vis² na detekovan® smŊrnici sign§lu, kter§ z§vis² na sign§lu z UV 
detektoru. Minim§ln² smŊrnice sign§lu pro spuġtŊn² sbŊru je nastavena (zaps§na)  

v Menu/Main/Method/Detection v sekci Collection  v poli Level  a Slope  (1-6000 mAU). SbŊr je 
zastaven, kdyģ je smŊrnice sign§lu pod nastavenĨm minimem. VĨchoz² hodnota hladiny sign§lu je 
30 mAU a smŊrnice sign§lu je 100 mAU/CV. 

 
Mode-Slope over level, Frakcionace-Volume 

ZpŢsob frakcionace 
 
Objem  (Volu me) 

Zkumavka je naplnŊna vzorkem se stejnĨm objemem, kterĨ byl nastaven (zaps§n) v poloģce 

Menu/Main/ Control/Current Sample v sekci SbŊraļ frakc² v poli Frac. Volume  (objem j²man® 

frakce). Je moģn® kdykoli v prŢbŊhu mŊŚen² pŚepnout na jinou zkumavku stisknut²m tlaļ²tka Nex t  

na obrazovce Control  a Scheme  Screen  (viz. 4.10.4 and 4.10.5) 

 

Rameno  (Shoulder)  
Frakcionace zaļne pŚi rŢstu/poklesu ramene a frakcionuje dvojnŊ v pŚ²padŊ detekce ¼dol².  

 
Mode-Collect All, Frakcionace-Shoulder 
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Đdol² (Valley)  
Frakcionace je spuġtŊna ve chv²li, kdy dojde k detekci ¼dol².  

 
Mode-Collect All, Frakcionace-Valley 

6.2. Files  (Soubory)  

V t®to poloģce je moģn® otev²rat, editovat, mazat ļi pŚesouvat soubory v jej²ch 
podpoloģk§ch.  

6.2.1. Results  (VĨsledky)  

V t®to podpoloģce je moģn® otev²rat, editovat, mazat ļi pŚesouvat soubory v jej²ch 
podpoloģk§ch. 

OBRAZOVKA RESULTS  

Hodnota/Symbol  VĨznam 

Open result file (OtevŚ²t soubor s vĨsledky) OtevŚe se nab²dka vĨsledkŢ provedenĨch 
mŊŚen². Po kliknut² na vybranĨ soubor se 

otevŚe identick§ obrazovka jako u Current 
Results , jen s dokonļenou metodou. VĨbŊr 

se potvrd² stisknut²m tlaļ²tka OK. 

Delete result file (Smazat soubor s vĨsledky) OtevŚe se nab²dka vĨsledkŢ provedenĨch 
mŊŚen². Po kliknut² na vybranĨ soubor a 

potvrzen² akce stisknut²m tlaļ²tka OK, bude 
soubor smaz§n. 

Export result file (PŚesunout soubor s vĨsledky) K pŚ²stroji se pŚipoj² USB disk. Vybere se 
poģadovanĨ soubor, kterĨ bude n§slednŊ 

exportov§n a stiskne se tlaļ²tko Export  

to PDF . 

Objev² se obrazovka s hl§ġen²m:ñ PDF was 
successfully exported to: 
/xxx/Xxxxx/XXxxx/ as file: x xxxx .pdf  
(PDF bylo ¼spŊġnŊ pŚevedeno do: 
/xxx/Xxxxx/XXxxx/ jako soubor: xxxxx.pdf).ñ 

Import result file (Vloģit soubor s vĨsledky) K pŚ²stroji se pŚipoj² USB disk. Z pŚipojen®ho 
USB disku se vybere poģadovanĨ soubor, 
kterĨ bude n§slednŊ importov§n do syst®mu. 
Zat²m nen² podporov§no. 
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6.2.2. Methods  (Metody)  

V t®to podpoloģce se prov§d² pracovn² operace spojen® s vytv§Śen²m, zobrazen²m, editac², 
odstranŊn²m a pŚesouv§n²m souborŢ v jej²ch podpoloģk§ch. 

OBRAZOVKA METHODS 

Hodnota/Symbol  VĨznam 

New method (Nov§ 
metoda) 

Zat²m nen² podporov§no. 

View method (Zobrazit 
metodu) 

Zobraz² se nab²dka dostupnĨch metod v syst®mu. Vybere se 

poģadovan§ metoda a vĨbŊr se potvrd² stisknut²m tlaļ²tka OK. 
Z nab²dky probŊhne automaticky pŚem²stŊn²  

na obrazovku Method Info , ve kter® jsou veġker® informace 
ohlednŊ konkr®tn² metody. 

Edit method (Upravit 
metodu) 

Zobraz² se nab²dka dostupnĨch metod v syst®mu. Vybere se 
poģadovan§ metoda  

a vĨbŊr se potvrd² stisknut²m tlaļ²tka OK. Z nab²dky probŊhne 
automaticky pŚem²stŊn² do tabulky, ve kter® se uprav² poģadovan® 
parametry. 

Delete method (Odstranit 
metodu) 

Zobraz² se nab²dka dostupnĨch metod v syst®mu. Vybere se 
poģadovan§ metoda, pro odstranŊn² a vĨbŊr se potvrd² stisknut²m 

tlaļ²tka OK. Metoda bude n§slednŊ odstranŊna. 

Export method 
(PŚesunout metodu) 

K pŚ²stroji se pŚipoj² USB disk. Vybere se poģadovan§ metoda,  

pro export a klikne se na tlaļ²tko Export to  USB disk . 

Import method (Vloģit 
metodu) 

K pŚ²stroji se pŚipoj² USB disk. Vybere se poģadovan§ metoda,  
pro import. Zat²m nen² podporov§no. 

6.2.3. Columns  (Kolony)  

V t®to podpoloģce se prov§d² pracovn² operace spojen® s otev²r§n²m, editac², odstranŊn²m a 
pŚesouv§n²m souborŢ v jej²ch podpoloģk§ch. 

OBRAZOVKA COLUMN S 

Hodnota/Symb ol  VĨznam 

New column (Nov§ 
kolona) 

Zobraz² se obrazovka pro vytvoŚen² nov® kolony. Zadaj² se 
poģadovan® parametry pouģ²van® kolony ï identifikaļn² n§zev 
kolony (ID), objem kolony, maxim§ln² hmotnost kapaliny, kterou 
dok§ģe kolona pojmout, prŢtok, maxim§ln² tlak pŢsob²c² na kolonu, 
rozpouġtŊdlo a pozn§mka. K props§n² dojde stisknut²m tlaļ²tka 

APPLY. Po Stisknut² tlaļ²tka OK se zobraz² kolonka pro veps§n² ID 
kolony. Po veps§n² se syst®m automaticky vr§t² zpŊt do menu. 

Edit column (Upravit 
kolonu) 

Zobraz² se editaļn² obrazovka pro ¼pravu parametrŢ vybran® 
kolony. 

Delete column (Smazat 
kolonu) 

Zobraz² se nab²dka dostupnĨch metod v syst®mu. Vybere se 

poģadovan§ kolona a vĨbŊr se potvrd² stisknut²m tlaļ²tka OK. 
Kolona bude n§slednŊ odstranŊna. 

Export column (PŚesunout 
kolonu) 

Zat²m nen² podporov§no. 

Import column (Vloģit 
kolonu) 

Zat²m nen² podporov§no. 
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6.2.4. Solv ents  (Mobiln² f§ze) 

V t®to podpoloģce se prov§d² pracovn² operace spojen® s vytv§Śen²m, editac², odstranŊn²m a 
pŚesouv§n²m souborŢ v jej²ch podpoloģk§ch. 

OBRAZOVKA SOLVENTS 

Hodnota/Symbol  VĨznam 

New solvent (Nov§ mobiln² 
f§ze) 

Zat²m nen² podporov§no. 

Edit solvent (Upravit mobiln² 
f§zi) 

Zat²m nen² podporov§no. 

Delete solvent (Smazat mobiln² 
f§zi) 

Zat²m nen² podporov§no. 

Export solvent (PŚesunout 
mobiln² f§zi) 

Zat²m nen² podporov§no. 

Import solvent (Vloģit mobiln² 
f§zi) 

Zat²m nen² podporov§no. 

6.2.5. Racks  (Racky)   

Zat²m nen² podporov§no. 

6.3. Setup  (Nastaven²) 

V nastaven² je moģn® nastavit z§kladn² parametry zaŚ²zen² ï datum, ļas, pŚipojen§ zaŚ²zen² 
apod., popŚ²padŊ zobrazit syst®mov® informace. 

6.3.1. Diagnostics  (Diagnostika)  

OBRAZOVKA  DIAGNOSTICS 

Hodnota/Symbol  VĨznam 

Status (Stav)  Obrazovka zobrazuj²c² z§znam stavu syst®mu. V pŚ²padŊ chyby se zde 
objev² ļerven® hl§ġen² o konkr®tn² chybŊ v syst®mu. 

System variables (Syst®mov® 
promŊnn®/Varianty syst®mu) 

Syst®mov® informace pro pŚ²padnĨ servis.  

System info (Informace o 
syst®mu) 

Zobraz² se informace o syst®mu ï n§zev zaŚ²zen², typ syst®mu, s®riov® 
ļ²slo, informace o s²ti a informace o pevn®m disku. 

6.3.2. Device s (PŚ²stroje) 

V t®to podpoloģce se prov§d² pracovn² operace spojen® s pŚipojen²m, odpojen²m, vyhled§v§n²m a 
servisn²m nastaven²m v jej²ch podpoloģk§ch. 

6.3.2.1. Init Devices  (PŚipojit zaŚ²zen²) 

PŚipoj² se vyhledan® pŚ²stroje (ļerpadlo, detektor a sbŊraļ frakc²) kter® byly pŚid§ny do 
seznamu. Ve stavov®m Ś§dku se objev² hl§ġen². 

6.3.2.2. Deinit Devices ( Odpojit zaŚ²zen²) 

Dojde k odpojen² zaŚ²zen² uvnitŚ pŚ²stroje ï detektoru, ļerpadla a sbŊraļe frakc². Na 

stavov®m Ś§dku se objev² hl§ġen² ĂSystem state change to deinitñ. 
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6.3.2.3. Search Devices (Vyhledat zaŚ²zen²) 

Objev² se tabulka na vyhled§v§n² zaŚ²zen². Z rolety vyberte druh vyhled§van®ho zaŚ²zen², typ 

dan®ho zaŚ²zen² a zpŢsob zapojen². StisknŊte tlaļ²tko Search  a vyļkejte, neģ syst®m vyhled§ 

poģadovan® zaŚ²zen². Vyberte zaŚ²zen² ze seznamu nalezenĨch zaŚ²zen² a stisknŊte tlaļ²tko Add  

pro pŚid§n² zaŚ²zen². Tlaļ²tkem Remove  dojde k odstranŊn² zaŚ²zen². Ve stavov®m Ś§dku se objev² 

hl§ġen²: ĂAdded ad vice: xxxx .ñ 

6.3.2.4. Valve Recalibr ate (Rekalibrace ven til u) 

D§vkovac² ventil se s§m pŚekalibruje. 

6.3.2.5. Reset HW Errors (Obnovit HW chyb y) 

Odstran² se hardwarov® chyby. 

6.3.2.6. Detector Configu ration (Konf igurace detekt oru)  

Obrazovka slouģ²c² jako diagnostick® info k detektoru pŚi pouģit² servisn²m technikem. 

6.3.2.7. Fraction Collector C onfiguration (Konf igu race sbŊraļe frakc²) 

Obrazovka slouģ²c² jako diagnostick® info ke sbŊraļi frakc² pŚi pouģit² servisn²m technikem. 

6.3.2.8. Loop Valve Co nfiguration (Ko nfigurace d§vkovac²ho vent ilu)  

Obrazovka slouģ²c² jako diagnostick® info k d§vkovac²mu ventilu pŚi pouģit² servisn²m 
technikem. 

6.3.2.9. Set to Default (VĨchoz² nastaven²) 

Stisknut²m tlaļ²tka Set to D efaul t  se obnov² vĨchoz² nastaven² vġech zaŚ²zen² kompaktn²ho 
syst®mu. 

6.3.3. Users  (Uģivatel®) 

Zat²m nen² podporov§no. 

6.3.4. System  (Syst®m) 

V t®to podpoloģce se prov§d² pracovn² operace spojen® s pracov§n²m s obrazovkou a 
obecnĨm nastaven²m.  

6.3.4.1.  General Settings (Obecn§ nastaven²) 

Obrazovka slouģ²c² jako diagnostick® info ke kompaktn²mu syst®mu pŚi pouģit² servisn²m 
technikem. 

6.3.4.2. System Update (Aktualizace syst®mu) 

Do zapnut®ho kompaktn²ho syst®mu se vloģ² flash disk s updatovanou verz² software. 

V poloģce Menu/Setup/System/System Update se zobraz² hl§ġen²: ĂUpdate file found. For 

restart and update press Update button  (Byl nalezen aktualizaļn² soubor. Pro restart a 
aktualizaci stisknŊte tlaļ²tko Update). Stisknut²m tlaļ²tka Update  dojde k restartu kompaktn²ho 
syst®mu a aktualizaci syst®mu.  
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7. PRACOVNĉ REĢIMY 

7.1. Reģim PRERUN (PRE) 

PŚi spuġtŊn² syst®m nabŊhne do reģimu PRERUN, kterĨ se zobrazuje ve stavov®m Ś§dku 

jako zkratka āāPREóó. Ļek§ se cca 13 sekund, neģ syst®m pŚejde z reģimu PRERUN do reģimu 

READY, coģ se zobraz² ve stavov®m Ś§dku, kdy se zmŊn² zkratka z ĂPREñ na ĂRDYñ. Spust² se 
lampa detektoru, kter§ je spuġtŊna po celou dobu zapnut² pŚ²stroje. 

7.2. Reģim READY (RDY) 

V reģimu READY se zmŊnila zkratka z ĂPREñ na ĂRDYñ. Syst®m je pŚipraven na n§sledn® 

spuġtŊn² metody. Pokud je syst®m v reģimu READY, potom jsou ve stavov®m Ś§dku vyps§ny 
n§sleduj²c² informace (v tomto poŚad², ļ²sla, kter§ se mŊn², jsou vyps§ny jako X). 

 

RDY:OFF XXml/min  X.XMPa   XXXnm   XX. Xm AU   W  MM:SS    

7.2.1. Control Screen (Kont roln² obrazovka) 

Na obrazovce Control Screen  se zaznamen§v§ chromatogramu. Na pozad² chromatogramu se 

zobraz² hl§ġen²: ĂREADY ï Syste m is ready to run ñ a v prav®m sloupci v horn² ļ§sti obrazovky 

se zobraz² READY. Ļerpadlo neļerp§.  

7.2.2. Scheme Screen (Schematic k§ obrazovka) 

Na obrazovce Scheme Screen  se v horn²m ļerven®m poli zobrazuj²c²m informace 

o metodŊ zobraz² READY, bŊģ² ļas RUN TIME  a neodeļ²t§ se zbĨvaj²c² ļas do konce metody.  

V lev®m doln²m zelen®m poli zobrazuj²c²m ļ§st pŚ²stroje s ļerpadlem se zobraz² READY a vĨstup  
z pumpy je vykreslen svŊtle zelenŊ. V prav®m horn²m ġed®m poli zobrazuj²c²m sbŊraļ frakc² se 

zobraz² RUNNING  a C/W ventil je pŚepnut do WASTE. Smyļka u smyļkov®ho ventilu je 

vykreslen§ ļervenŊ a ventil je ve stavu LOAD. 

V pŚ²padŊ, ģe jsou veġker® parametry ohlednŊ metody nastaveny, stisknut²m tlaļ²tka RUN 
pŚejde syst®m z reģimu READY do reģimu WAIT FOR A LOAD, coģ se zobraz² ve stavov®m Ś§dku, 
kdy se zmŊn² zkratka z ĂRDYñ na ĂWLOñ. 

7.3. Reģim WAIT FOR A LOAD (WLO) 

V reģimu WAIT FOR A LOAD  se zmŊnila zkratka z ĂRDYñ na ĂWLOñ. V tomto reģimu ļek§ 
syst®m na vstŚ²knut² vzorku do smyļky nebo do kolony. Po proveden² n§stŚiku vzorku se 

opŊtovnĨm stisknut²m tlaļ²tka RUN zah§j² chod metody.  

7.3.1. Control Screen  (Kontro ln² obrazovka)  

Na obrazovce Control Scree n se zaznamen§v§ chromatogram. Na pozad² chromatogramu 

se zobraz² hl§ġen²: ĂWAIT ï The  separation is waiting for sa mple ñ a v prav®m sloupci v horn² 

ļ§sti obrazovky se zobraz² WAIT. Ļerpadlo neļerp§. 

7.3.2. Scheme Screen  (Schematick§ obrazovka)  

Na obrazovce Scheme  Screen  se v horn²m ļerven®m poli zobrazuj²c²m informace 

o metodŊ zobraz² WAIT , bŊģ² ļas RUN TIME  a neodeļ²t§ se zbĨvaj²c² ļas do konce metody. 

V lev®m doln²m zelen®m poli zobrazuj²c²m ļ§st pŚ²stroje s ļerpadlem se zobraz² READY a vĨstup 
z pumpy je vykreslen svŊtle zelenŊ. V prav®m horn²m ġed®m poli zobrazuj²c²m sbŊraļ frakc² se 
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zobraz² RUNNI NG a C/W ventil je pŚepnut do WASTE. Smyļka u smyļkov®ho ventilu je 

vykreslen§ ļervenŊ a ventil je ve stavu LOAD. 

Po stisknut² tlaļ²tka RUN se spust² ļerpadlo a syst®m pŚejde z reģimu WAIT  

FOR A LOAD  do reģimu RUN, coģ se zobraz² ve stavov®m Ś§dku, kde se zmŊn² zkratka z ĂWLOñ 

na ĂRUNñ. 

7.4. Reģim RUN (RUN) 

Ve stavu RUN prob²h§ analĨza. Ļerpadlo zaļne ļerpat. 

7.4.1. Control Screen  (Kontrol n² obrazovka)  

Na obrazovce Control Screen  se zaļne zaznamen§vat chromatogram od zaļ§tku. V 

prav®m sloupci v horn² ļ§sti obrazovky je uvedeno RUN. Ļerpadlo ļerp§. Po spuġtŊn² analĨzy lze 

prŢbŊģnŊ sledovat vĨsledky analĨzy na obrazovce Current Results , na kterou se pŚejde 

stisknut²m tlaļ²tka Curren t Results . 

7.4.2. Scheme Screen  (Schematick§ obrazovka)  

Na obrazovce Scheme Screen  se v horn²m ļerven®m poli zobrazuj²c²m informace  

o metodŊ zobraz² RUN, znovu od nuly bŊģ² ļas RUN TIME a odeļ²t§ se zbĨvaj²c² ļas  
do konce metody. V lev®m doln²m zelen®m poli zobrazuj²c²m ļ§st pŚ²stroje s ļerpadlem  

se zobraz² RUNNI NG a je barevnŊ vyznaļena aktu§lnŊ pouģ²van§ mobiln² f§ze (pouģ²van® 

mobiln² f§ze). V prav®m horn²m ġed®m poli zobrazuj²c²m sbŊraļ frakc² se zobraz² RUNNING . 
BŊhem plnŊn² do zkumavek doch§z² ve sch®matu sbŊraļe k barevnĨm zmŊn§m zkumavek. C/W 

ventil je pŚepnut do COLLECT. 

BAREVNĆ ZMŉNA PLNŉNħCH ZKUMAVEK 

Barva zkum avky  VĨznam 

SytŊ barevn§ (tyrkysov§, 
fialov§ apod.) 

NaplnŊn§ zkumavka.  

SytŊ barevn§ v ļerven®m 
krouģku 

Aktu§lnŊ pln²c² se zkumavka. 

SvŊtle barevn§ zkumavka 
(b®ģov§) 

N§sleduj²c² zkumavka, kter§ bude naplŔov§na. 

 

Smyļka u smyļkov®ho ventilu je vykreslen§ zelenŊ a ventil je ve stavu Inject .  

7.5. Reģim PAUSED (PSD) 

Stisknut²m tlaļ²tka PAUSE syst®m pŚejde do reģimu PAUSED a pozastav² se metoda. 

Syst®m pŚejde ze stavu RUN do stavu PAUSED, coģ se zobraz² ve stavov®m Ś§dku, kde se zmŊn² 

zkratka z ĂRUNñ na ĂPSDñ.  

7.5.1. Control Screen (Kon troln² obrazovka) 

Na obrazovce Cont rol Screen  se chromatogram nad§le uģ nezaznamen§v§, ale nezmiz². 

Na pozad² chromatogramu je uvedeno hl§ġen²: ĂPAUSE ï The separation is pause dñ a  

v prav®m sloupci v horn² ļ§sti obrazovky je uvedeno PAUSE. Ļerpadlo neļerp§. 
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7.5.2. Scheme Screen (Schematick§ obrazovka)  

Na obrazovce Scheme Screen  je v horn²m ļerven®m poli zobrazuj²c²m informace o metodŊ 

uvedeno PAUSE, nebŊģ² ļas RUN TIME  a neodeļ²t§ se zbĨvaj²c² ļas do konce metody. V lev®m 

doln²m zelen®m poli zobrazuj²c²m ļ§st pŚ²stroje s ļerpadlem je uvedeno READY a je barevnŊ 
vyznaļena aktu§lnŊ pouģ²van§ mobiln² f§ze (pouģ²van® mobiln² f§ze). V prav®m horn²m ġed®m 

poli zobrazuj²c²m sbŊraļ frakc² je uvedeno PAUSED a indik§tor Home Possition je zelenĨ 

(p²smeno H v krouģku). C/W ventil je pŚepnut do WASTE. Smyļka u smyļkov®ho ventilu je 

vykreslen§ zelenŊ a ventil je ve stavu Inj ect . Metoda se znovu spust² stisknut²m tlaļ²tka RUN. 

7.6. Reģim EXTENDED PAUSE (EXP) 

Po dokonļen² metody pŚejde syst®m z reģimu RUN do reģimu EXTENDED PAUSE, coģ 

pozn§me ve stavov®m Ś§dku, kde se zmŊn² zkratka z ĂRUNñ na ĂEXPñ a na konci ļas 00:00. 

7.6.1. Control Scr een (Kontroln² obrazovka)  

Na obrazovce Control Screen  se chromatogram nad§le nezaznamen§v§, ale nezmiz².  

Na pozad² chromatogramu je uvedeno hl§ġen²: ĂExt. PAUS E ï The separation is paused ï 
extended ñ a v prav®m sloupci v horn² ļ§sti obrazovky je uvedeno Ext. Paused . Ļerpadlo 
neļerp§. 

7.6.2. Scheme Screen  (Schematick§ obrazovka) 

Na obrazovce Scheme Screen  je v horn²m ļerven®m poli zobrazuj²c²m informace o metodŊ 

uvedeno EXT. PAUSE, nebŊģ² ļas RUN TIME a zbĨvaj²c² ļas do konce metody je 00:00. V lev®m 

doln²m zelen®m poli zobrazuj²c²m ļ§st pŚ²stroje s ļerpadlem je uvedeno READY a vĨstup  
z ļerpadla je vykreslen svŊtle zelenŊ. V prav®m horn²m ġed®m poli zobrazuj²c²m sbŊraļ frakc² je 

uvedeno PAUSED a indik§tor Home Possition je zelenĨ (p²smeno H v krouģku). C/W ventil je 

pŚepnut do WASTE. Smyļka u smyļkov®ho ventilu je vykreslen§ zelenŊ a ventil je ve stavu 

Injec t.  

7.7. Reģim EXTENDED RUN (EXR) 

Dalġ²m stisknut²m tlaļ²tka RUN se rozebŊhne prodlouģenĨ bŊh metody, pŚejde se tedy  

do reģimu Extended Ru n, coģ se zobraz² ve stavov®m Ś§dku, kde se zmŊn² zkratka z ĂEXPñ  
na ĂEXRñ. Podstatou reģimu je prodlouģen² posledn²ho kroku v gradientn² tabulce v pŚ²padŊ,  
ģe d®lka analĨzy nebude dostateļnŊ dlouh§ a bude nutn® ji prodlouģit.  

7.7.1. Control Screen  (Kontroln² obrazovka) 

Na obrazovce Control Screen  se opŊt zaznamen§v§ chromatogram od m²sta, kde se 
v pŚedchoz²m reģimu pŚestal zaznamen§vat. V prav®m sloupci v horn² ļ§sti obrazovky je uvedeno 

Ext. RUN. Ļerpadlo ļerp§. 

7.7.2. Scheme Screen  (Schematick§ obrazovka) 

Na obrazovce Sche m e Screen  je v horn²m ļerven®m poli zobrazuj²c²m informace o metodŊ 

uvedeno EXT. RUN, bŊģ² ļas RUN TI ME a odeļ²t§ se zbĨvaj²c² ļas do konce metody. V lev®m 

doln²m zelen®m poli zobrazuj²c²m ļ§st pŚ²stroje s ļerpadlem je uvedeno RUNNING  a je barevnŊ 
vyznaļena aktu§lnŊ pouģ²van§ mobiln² f§ze (pouģ²van® mobiln² f§ze). V prav®m horn²m ġed®m 

poli zobrazuj²c²m sbŊraļ frakc² je uvedeno RUNNING , C/W ventil je pŚepnut do COLLECT a 
vykreslila se pozice jehly nad zkumavkou. Smyļka u smyļkov®ho ventilu je vykreslen§ zelenŊ a 

ventil je ve stavu Inject . 
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7.8. Reģim POST RUN (POR) 

Pokud se pŚech§z² z reģimu Extended Pau se do reģimu Post Run , stiskne se tlaļ²tko 

STOP. Pokud se pŚech§z² z reģimu Extended R un do reģimu Post Run , stiskne se dvakr§t 

tlaļ²tko STOP. PŚechod do reģimu Post Run se zobraz² ve stavov®m Ś§dku, kde se zmŊn² zkratka 

z ĂEXPñ nebo ĂEXRñ na ĂPORñ. 

7.8.1. Contro l Screen (Kontroln² obrazovka) 

Na obrazovce Control Screen  se chromatogram nad§le nezaznamen§v§, ale nezmiz². Na 

pozad² je uvedeno hl§ġen²: ĂPOST ï The separation is in postrun. ñ V prav®m sloupci v horn² 

ļ§sti obrazovky je uvedeno POST. Ļerpadlo neļerp§. 

7.8.2. Scheme Screen (Schematick§ obrazovka) 

Na obrazovce Scheme Screen  je v horn²m ļerven®m poli zobrazuj²c²m informace o metodŊ 

uvedeno POST, bŊģ² ļas RUN TIME  a obnovil se ļas zbĨvaj²c² do konce metody. V lev®m doln²m 

zelen®m poli zobrazuj²c²m ļ§st pŚ²stroje s ļerpadlem je uvedeno READY a vĨstup z ļerpadla je 
vykreslen svŊtle zelenŊ. V prav®m horn²m ġed®m poli zobrazuj²c²m sbŊraļ frakc² je uvedeno 

READY a C/W ventil je pŚepnut do WASTE. Smyļka u smyļkov®ho ventilu je vykreslen§ zelenŊ a 

ventil je ve stavu Inject . 

8. NASTAVENĉ A SPUĠTŉNĉ ANALħZY 

SpuġtŊn² analĨzy v  bodech  

1. Zapnut² pŚ²stroje.  

2. VytvoŚen², uloģen² a editace kolony. 

3. VytvoŚen², uloģen² a editace metody.  

4. Nastaven² gradientn² tabulky. 

5. Nastaven² vlnovĨch d®lek. a zpŢsobu sbŊru. 

6. Naļten² kolony. 

7. Naļten² metody. 

8. Nastaven² obecnĨch parametrŢ (n§zev vzorku, n§zev uģivatele, pozn§mka, zpŢsob 
n§stŚiku, typ racku a objem j²man® frakce). 

9. SpuġtŊn² separace. 

Pozor:  Pro uloģen² veġkerĨch zmŊn provedenĨch na obrazovk§ch je nutn® stisknout 

tlaļ²tko Apply  ï do syst®mu se prop²ġ² proveden® zmŊny.  N§slednĨm stiskem 

tlaļ²tka OK  se potvrd² uloģen² a obrazovka se zavŚe.  

8.1. Zapnut² pŚ²stroje 

Zapnut² pŚ²stroje je pops§no v kapitole 4.9.1. 

8.2. VytvoŚen², uloģen² a editace kolony  

8.2.1. VytvoŚen² a uloģen² nov® kolony  

Pro pŚid§n² nov® kolony se pŚejde ze z§kladn² obrazovky MENU do poloģky 

Menu/Main/Settings/Current Column a stiskne se tlaļ²tko NEW. Vypln² se poģadovan® parametry 
pouģ²van® kolony ï objem a column weight, prŢtok kolony, maxim§ln² tlak pro danou kolonu, 
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sorbent, popŚ²padŊ pozn§mka. Kolona se uloģ² v poloģce Menu/Main/Settings/Current Column 

stisknut²m tlaļ²tka SAVE AS a vypln² se poģadovanĨ n§zev kolony. Ve stavov®m Ś§dku se zobraz² 

hl§ġen²: ĂColumn writed as XX.ñ 

8.2.2. Editace kolony  

V poloģce Menu/Main/Settings/Current Column stisknut²m tlaļ²tka OPEN se zobraz² seznam 

veġkerĨch uloģenĨch kolon v syst®mu. Kolona se oznaļ² a vĨbŊr se potvrd² tlaļ²tkem OK.  

Ve stavov®m Ś§dku se zobraz²: ĂColumn XX loaded .ñ Provedou se editace parametrŢ kolony. 
Uloģen² editovan® kolony je pops§no v kapitole 8.2.1. 

8.3. VytvoŚen², uloģen² a editace metody  

8.3.1. VytvoŚen² nov® metody 

Pro vytvoŚen² nov® metody se pŚejde ze z§kladn² obrazovky MENU do poloģky 

Menu/Main/Method. Kliknut²m na podpoloģku Load Blank Method  se naļte pr§zdn§ metoda.  

Ve stavov®m Ś§dku se zobraz² hl§ġen²: ĂThe blank me thod is prepared ñ. N§slednŊ se nastav² 
gradientn² tabulka (viz. 8.4), zpŢsob sbŊru a aģ ļtyŚi vlnov® d®lky pro mŊŚen² detektoru (viz. 8.5).  

8.3.2. Uloģen² nov® metody 

Metoda se uloģ² kliknut²m na podpoloģku Save Current M ethod  v poloģce 
Menu/Main/Method pod poģadovanĨm n§zvem. Ve stavov®m Ś§dku se zobraz²  

hl§ġen²: ĂMethod XY writed as XYñ.  

8.3.3. Editace met ody 

Kliknut²m na podpoloģku Load Me thod  v poloģce Menu/Main/Method se zobraz² seznam 

veġkerĨch uloģenĨch metod v syst®mu. Metoda se oznaļ² a vĨbŊr se potvrd² tlaļ²tkem OK. 

Ve stavov®m Ś§dku se zobraz² hl§ġen²: ĂThe Method ĂXYñ was  loaded.ñ Provedou se editace 

v podpoloģk§ch Gradient  a Detec tion  poloģky v Menu/Main/Method. Uloģen² editovan® metody 
je pops§no v kapitole 8.3.2. 

8.4. Nastaven² gradientn² tabulky 

V poloģce Menu/Main/Method/Gradient se zobraz² gradientn² tabulka. Nastav² se jednotliv® 

mobiln² f§ze po stisknut² tlaļ²tka Solvents (viz. 8.6), ļasovĨ prŢbŊh analĨzy, poģadovanĨ prŢtok a 
procentu§ln² objemovou koncentraci jednotlivĨch mobiln²ch f§z² v dan®m ļase (viz. 6.1.4). Souļet 
jednotlivĨch procentu§ln²ch objemovĨch koncentrac² v dan®m Ś§dku mus² bĨt vģdy roven 100 %. 

8.5. Nastaven² vlnovĨch d®lek a zpŢsobu sbŊru 

8.5.1. Nastaven² vlnovĨch d®lek 

V poloģce Menu/Main/Method/Detection v sekci Signa ls se do jednotlivĨch pol² kan§lŢ (A-D) 

vep²ġe voliteln§ vlnov§ d®lka v rozmez² 0-800 nm, pŚi kter® bude prob²hat analĨza. V poli Math  je 
moģn® vybrat matimatick® operace, kter® budou provedeny mezi sign§ly (viz. 6.1.5). 

Zaġkrtnut²m pole Sum  () in range  se pole kan§lŢ (A-D) zmŊn² na disablovan§ a otevŚou se dvŊ 
vedlejġ² pole, do kterĨch se vypln² interval vlnovĨch d®lek, ve kter®m bude prob²hat mŊŚen². 

Zaġkrtnut²m tlaļ²tka Visible  se zobraz² z§znam vlnovĨch d®lek v chromatogramu na obrazovce 

Cont rol Screen.  
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8.5.2. Nastaven² zpŢsobu sbŊru 

V poloģce Menu/Main/Method/Detection v sekci Collecting  se do pole Initial waste  vep²ġe 

mrtvĨ objem mezi smyļkou/kolonou a detektorem. Pomoc² rolety se v poli Method  vybere zpŢsob 

sbŊru a v poli on signal  sign§l na kan§lech A, B nebo AB (viz. 6.1.5). V pŚ²padŊ vĨbŊru metody 

Level  je nutn® vyplnit v poli Level  hodnotu hladiny absorbance, pŚi jej²mģ dos§hnut² syst®m zaļne 

nebo pŚestane sb²rat frakce. V pŚ²padŊ vĨbŊru metody Slope  je nutn® vyplnit v poli Slope  hodnotu 
smŊrnice sign§lu, pŚi jej²mģ dos§hnut² syst®m zaļne nebo pŚestane sb²rat frakce. V pŚ²padŊ vĨbŊru 

metody Slope over Level  je nutn® vyplnit v poli Level  hodnotu hladiny absorbance a v poli Slope  
hodnotu smŊrnice sign§lu pŚi jej²mģ dos§hnut², bude-li splnŊna podm²nka hladiny absorbance, 
syst®m zaļne nebo pŚestane sb²rat frakce. 

V sekci Fract ina t ion  se vybere zpŢsob sbŊru jednotlivĨch frakc². 

8.6. Nastaven² mobiln²ch f§z² 

V poloģce Menu/Main/Settings/Solvents se nastav² na dostupnĨch pozic²ch poģadovan® 
mobiln² f§ze (alespoŔ jedna mobiln² f§ze by mŊla bĨt odliġn§), minim§ln² objem mobiln²ch f§z²  
pro chod metody, objem z§sobn²ch l§hv², ve kterĨch jsou uchov§v§ny mobiln² f§ze, reakce 
pŚ²stroje v pŚ²padŊ, ģe pŚi mŊŚen² objem mobiln² f§ze klesne pod nastavenĨ minim§ln² objem, 

maxim§ln² objem odpadu a jeho aktu§ln² objem (viz. 6.1.2.2) PŚi stisknut² tlaļ²tka Empty dost§v§ 

syst®m sign§l, ģe doġlo k vypr§zdnŊn²/vĨmŊnŊ odpadn² n§doby. Stisknut²m tlaļ²tka Return  se 

pŚejde zpŊt do MENU. 

8.7. Naļten² kolony 

VĨbŊr poģadovan® kolony se provede v poloģce Menu/Main/Control/Current Sample v sekci 

Column stisknut²m tlaļ²tka Sele ct . Zobraz² se seznam veġkerĨch uloģenĨch kolon v syst®mu. 

Oznaļ² se kolona a vĨbŊr se potvrd² tlaļ²tkem OK. Ve stavov®m Ś§dku se zobraz² 

hl§ġen²: ĂColumn XX loaded.ñ 

8.8. Naļten² metody 

VĨbŊr poģadovan® metody se provede v poloģce Menu/Main/Control/Current Sample v sekci 

Method  stisknut²m tlaļ²tka Select .  Zobraz² se seznam veġkerĨch uloģenĨch metod v syst®mu. 

Oznaļ² se metoda a vĨbŊr se potvrd² tlaļ²tkem OK. Ve stavov®m Ś§dku se zobraz²  

hl§ġen²: ĂThe Method ĂXXñ was  loaded.ñ 

8.9. Nastaven² obecnĨch parametrŢ 

8.9.1. Nastaven² n§zvu vzorku 

Nastaven² n§zvu testovan®ho vzorku prov§d²me v poloģce Menu/Main/Control/Current 

Sample v sekci Sample . Do pol²ļka Sample  se vep²ġe n§zev vzorku. 

8.9.2. Nastaven² uģivatele 

Nastaven² uģivatele testuj²c²ho vzorek se prov§d² v poloģce Menu/Main/Control/Current 

Sample v sekci Sample . Do pol²ļka User se vep²ġe jm®no uģivatele, kterĨ aktu§lnŊ obsluhuje 
pŚ²stroj. 

8.9.3. PŚidan² pozn§mky  

PŚid§n² pozn§mky se prov§d² v poloģce Menu/Main/Control/Current Sample v sekci Sample . 

Do pole Note  se vep²ġe libovoln§ pozn§mka. 
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8.9.4. Nastaven² zpŢsobu n§stŚiku 

Nastaven² zpŢsobu n§stŚiku vzorku se prov§d² v poloģce Menu/Main/Control/Current Sample 

v sekci Sam ple . V poli I nj . Type  se vybere z nab²dky pomoc² rolety zpŢsob n§stŚiku. 

 

INJ.TYPE ROLETA 

ZpŢsob n§stŚiku VĨznam 

Loop N§stŚik vzorku proch§z² pŚes smyļku do kolony. 

Column NastŚ²knutĨ vzorek neproch§z² pŚes smyļku, ale proch§z² rovnou 
kolonou.   

8.9.5. Nastaven² typu racku a objem j²man® frakce 

8.9.5.1. Nastaven² typu racku 

V poloģce Menu/Main/Control/Current Sample v sekci Fraction collecto r  v poli Rack type  
se vybere pomoc² rolety z nab²dky typ racku, vloģenĨ v prostoru pro racky.  

8.9.5.2. Nastaven² objemu j²man® frakce 

V poloģce Menu/Main/Control/Current Sample v sekci Fraction collector  v poli Frac. 
volume  se nastav² pomoc² tlaļ²tek +10, +1, -10, -1  poģadovanĨ objem frakce j²man®  
do zkumavek. 

8.10. SpuġtŊn² analĨzy 

AnalĨza se spust² pŚi pŚechodu z pracovn²ho reģimu WAIT FOR A L OAD do pracovn²ho 

reģimu RUN (viz. 7.3 a 7.4).  

9. SERVIS 

Pozor :  PŚed proveden²m servisu se jednotka mus² odpoj it od zdroje na p§jen²!!! 

9.1. VĨmŊna s²Šov® pojistky 

  

 

Pomoc² ploch®ho ġroubov§ku 
se povysune za spodn² okraj 
drģ§k pojistky. 

 

Vysune se drģ§k pojistky. 
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Vyjme se starou s²Šovou 
pojistku. 

 

Vloģ² se do drģ§ku nov§ 
s²Šov§ pojistka z pŚ²sluġenstv², 
jej²ģ hodnota  je uvedena  
na ġt²tku pŚ²stroje. 

  

Nasune se zpŊt drģ§k 
pojistky. 

 

Dotlaļ² se drģ§k pojistky  
na doraz. 
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9.2. VĨmŊna zpŊtnĨch ventil kŢ 

 

Z§kladem zpŊtn®ho ventilku je precizn² kuliļka a sedlo  
um²stŊn® v pouzdŚe z materi§lu PEEK s vĨztuhou z nerez 
oceli. Proudem kapaliny se kuliļka zatlaļ² do sedla a t²m tŊsn². 
Vzhledem k vysokĨm tlakŢm v ļerpadle jak§koliv nepatrn§ 
neļistota ulpŊn§ na povrchu kuliļky, nebo sedla, zpŢsobuje 
kol²s§n² tlaku, nebo se nedaŚ² ļerpadlo vŢbec spustit. Pokud 
se nedaŚ² tyto probl®my odstranit opakovanĨm 
proplachov§n²m, je nutn® vymŊnit, nebo vyļistit ventilky. 

 

SmŊr prŢtoku skrz ventilek je ve smŊru ġipky na boku 
ventilku. 

 

  

 

Odpoj² se vstupn² hadiļky. 

Uvoln² a demontuje se kapil§ra 
v drģ§ku sac²ho ventilku stranovĨm 
kl²ļem 3/8". Pro demont§ģi kapil§ry  
je nutn® uvolnit oba konce kapil§ry 

  

a lehce ji pŚiohnout. Pro vĨmŊnu 
sac²ho ventilku se povol² drģ§k 
sac²ho ventilku stranovĨm kl²ļem 
10 mm.  
Vyjme se drģ§k vļetnŊ sac²ho 
ventilku. 

 

  

Vyjme se sac² ventilek z drģ§ku. 

 

Sac² ventilek se vymŊn² za novĨ. 

 

Demontuje se cel§ kapil§ra  
na drģ§ku vĨstupn²ho ventilku 
stranovĨm kl²ļem 3/8" a lehce se 
pŚiohne. 

  

 

Pro vĨmŊnu vĨtlaļn®ho ventilku se 
povol² drģ§k vĨtlaļn®ho ventilku 
stranovĨm kl²ļem 10 mm. 
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Vyjme se samotnĨ drģ§k 
vĨtlaļn®ho ventilku. 

 

Pomoc² pinzety se vyjme z hlavy 
vĨtlaļnĨ ventilek. 

 

VĨtlaļnĨ ventilek se vymŊn²  
za novĨ. 

 

NovĨ ventilek se vloģ² stejnŊ jako starĨ, tj. ļtyŚi d²rky mus² smŊŚovat nahoru. D§le se 
postupuje opaļnĨm postupem neģ pŚi rozeb²r§n². Vġechny ġrouby se utahuj² pomŊrnŊ velkou silou, 
pŚi zapnut² ļerpadla je nutn® zkontrolovat, zda vġechny spoje tŊsn². 

Pozor:  Po vĨmŊnŊ zpŊtnĨch ventilkŢ propl§chnŊte/odvzduġnŊte pŚ²stroj. 

9.3. VĨmŊna ucp§vek  

Pozor : P²st ļerpadla je z kŚehk®ho materi§lu. PŚi nespr§vn® manipulaci hroz² 
nevratn® poġkozen² vysoce hladk®ho povrchu p²stu nebo jeho zlomen²!  

  

Odpoj² se vstupn² hadiļky. 

 

Povol² se matice na hlavŊ pomoc² 
stranov®ho kl²ļe ıñ 

 

 

Vyjme se vĨstupn² kapil§ra. 

 

Demontuje se kapil§ra  
na drģ§ku vĨstupn²ho ventilku 
stranovĨm kl²ļem 3/8" a lehce se 
pŚiohne. 

 

  

Vyġroubuj² se ļtyŚi ġrouby M4x20 
ġroubov§kem TX20 z pŚ²sluġenstv². 

 

PŚ²mĨm tahem se opatrnŊ vyjme 
hlavu z p²stu. 

Nakl§nŊn²m hlavy mŢģe doj²t 
ke zlome n² p²stu! 

 

 


